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The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

2 CPU Fan Connector (CPU_FANI1)

3 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
4 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
5 RGBLED Header (RGB_HEADER1)

6 AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LED1)

7  ATX Power Connector (ATXPWR1)

8 USB 3.1 Genl Header (USB3_3_4)

9 AMD LED Fan USB Header (USB_5)

0 SATA3 Connector (SATA3_3)

11 SATA3 Connector (SATA3_4)

12 SATA3 Connector (SATA3_2)

13 SATA3 Connector (SATA3_1)

14  System Panel Header (PANELI)

15 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)
16 Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)

17 USB 2.0 Header (USB_2_3)

18 USB 2.0 Header (USB_2_4)

19  Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)

20 COM Port Header (COM1)

21 TPM Header (TPMS1)

22 Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)

23 Chassis Fan Connector (CHA_FANI)

—_



X370M Pro4

I/0 Panel

©
©

o |@® @ o
©
o

o |@@®| o0

[—]
= ©®@@(:)
®

e |1
o |0

No. Description No. Description

1 PS/2 Mouse Port 8 USB 3.1 Genl Ports (USB3_23)

2 DVI-D Port 9 USB 3.1 Genl Type-C Port (USB31_TC_1)
3 LAN RJ-45 Port* 10 HDMI Port

4 Line In (Light Blue)** 11 D-Sub Port

5  Front Speaker (Lime)** 12 USB 2.0 Ports (USB_1_2)

6  Microphone (Pink)** 13 PS/2 Keyboard Port

7  USB 3.1 Genl Ports (USB3_45)

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
‘ SPEED LED

ED

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

Ooff No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




**To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD front panel audio module and enable the multi-
channel audio feature through the audio driver.

Please set Speaker Configuration to “7.1 Speaker”in the Realtek HD Audio Manager.

q
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Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock X370M Pro4 motherboard, a reliable

motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.

It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this manual will be subject to change without notice. In case any modifica-
tions of this manual occur, the updated version will be available on ASRock’s website
without further notice. If you require technical support related to this motherboard,
please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well.
ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

ASRock X370M Pro4 Motherboard (Micro ATX Form Factor)
ASRock X370M Pro4 Quick Installation Guide

ASRock X370M Pro4 Support CD

1 x I/O Panel Shield

2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

2 x Screws for M.2 Sockets (Optional)



1.2 Specifications

Platform e Micro ATX Form Factor
¢ Solid Capacitor design

CPU e Supports AMD Socket AM4 A-Series APUs (Bristol Ridge)
and Ryzen Series CPUs (Summit Ridge, Raven Ridge and
Pinnacle Ridge)
¢ Digi Power design
* 9 Power Phase design
e Supports 105W Water Cooling (Pinnacle Ridge); Supports
95W Water Cooling (Summit Ridge); Supports 65W Water

Cooling (Raven Ridge)
Chipset ¢ AMD Promontory X370
Memory ¢ Dual Channel DDR4 Memory Technology

e 4x DDR4 DIMM Slots

* AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

e AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-
buffered memory*

e AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory*

o AMD 7" Gen A-Series APUs support DDR4 2400/2133 ECC
& non-ECC, un-buffered memory*

* For Ryzen Series CPUs (Raven Ridge), ECC is only supported
with PRO CPUs.

* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)

* Please refer to page 22 for DDR4 UDIMM maximum frequency
support.

* Max. capacity of system memory: 64GB

¢ 15u Gold Contact in DIMM Slots

Expansion AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge and Pinnacle Ridge)
Slot e 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x16 mode)*
¢ 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)
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AMD 7" A-Series APUs
¢ 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x8 mode)*
¢ 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)
AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge)
¢ 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE2: x8 mode)*
¢ 1x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE3: x4 mode)

* Supports NVMe SSD as boot disks
¢ 1x PCI Express 2.0 x1 Slot
e Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX"™

Graphics e Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen

Series APU*

o Integrated AMD Radeon™ R-Series Graphics in A-series
APU*

* Actual support may vary by CPU

¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0

¢ Max. shared memory 2GB

o Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI

e Supports Triple Monitor

e Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz

e Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

e Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz

e Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant
HDMI monitor is required)

¢ Supports HDCP with DVI-D and HDMI Ports

e Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with DVI-D
and HDMI Ports

Audio e 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892
Audio Codec)

* To configure 7.1 CH HD Audio, it is required to use an HD
front panel audio module and enable the multi-channel audio
feature through the audio driver.

¢ Premium Blu-ray Audio support

e Supports Surge Protection

e ELNA Audio Caps



LAN

Rear Panel
1/0

Storage

Connector

¢ PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

¢ Realtek RTL8111GR

e Supports Wake-On-LAN

e Supports Lightning/ESD Protection

e Supports LAN Cable Detection

e Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Supports PXE

¢ 1xPS/2 Mouse Port

e 1xPS/2 Keyboard Port

e 1xD-Sub Port

¢ 1xDVI-D Port

¢ 1xHDMI Port

e 2x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

e 1x USB 3.1 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection)

e 4x USB 3.1 Genl Ports (Supports ESD Protection)

¢ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

e HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone

* 4xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug*

*M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use,
the other one will be disabled.

e 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32
Gb/s) (with Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge)
or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with A-Series APU)**

e 1x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module

** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit

e 1x COM Port Header

e 1xTPM Header

¢ 1 x Power LED and Speaker Header

¢ 1xRGB LED Header
* Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip

e 1x AMD Fan LED Header
*The AMD Fan LED Header supports LED strips of maximum
load of 3A (36W) and length up to 2.5M.



BIOS
Feature

Hardware
Monitor

0os

Certifica-
tions

* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum

1 x CPU Fan Connector (4-pin)

1A (12W) fan power.

¢ 2 x Chassis Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin) (Smart Fan

Speed Control)

* CHA_FANI can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.

1 x 24 pin ATX Power Connector
1 x 8 pin 12V Power Connector
1 x Front Panel Audio Connector
1 x AMD LED Fan USB Header

X370M Pro4

2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD

Protection)
1 x USB 3.1 Genl Header (Supports 2 USB 3.1 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
Supports “Plug and Play”

ACPI 5.1 compliance wake up events

Supports jumperfree

SMBIOS 2.3 support

DRAM Voltage multi-adjustment

CPU/Chassis temperature sensing
CPU/Chassis Fan Tachometer

CPU/Chassis Quiet Fan

CPU/Chassis Fan multi-speed control
Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

ing the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-

f Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjust-

party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause

damage to the components and devices of your system. It should be done at your own

risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Micro ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.
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2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.

11
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the
CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler SR1

13
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Installing the AM4 Box Cooler SR2

15
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4-pin FAN cable

A

RGB LED Cable

17

*The diagram shown here are for reference only. Please refer to page 31 for the orientation of

AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LEDI).



Installing the AM4 Box Cooler SR3
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Please note that only one cable should be used at a time in this step.
If you select AMD_FAN_LED], please install ASRock utility "ASRock RGB LED".
If you select USB connector, please install AMD utility "SR3 Settings Software".

*The diagram shown here are for reference only. Please refer to page 31 for the orientation of AMD Fan
LED Header (AMD_FAN_LEDI) and page 28 for the orientation of AMD LED Fan USB Header (USB_5).

21
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. It is unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

DDR4 UDIMM Maximum Frequency Support

A-Series APUs:

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 B1 (Mhz)

_ SR - - 2400

- DR - - 2400

- SR - SR 2400

- DR - DR 2133

SR SR SR SR 1866
SR/DR DR SR/DR DR 1866

Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 B1 (Mhz)

- SR - - 2667

- DR - - 2400

- SR - SR 2667

- DR - DR 2400
SR SR SR SR 2133
SR/DR DR SR/DR DR 1866
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Ryzen Series CPUs (Summit Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)
_ SR - - 2667
- DR - - 2667
- SR - SR 2667
- DR - DR 2400-2667
SR SR SR SR 2133-2400

SR/DR DR SR/DR DR 1866-2133

Ryzen Series CPUs (Raven Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)
- SR - - 2933
- DR - - 2667
- SR - SR 2667
- DR - DR 2400
SR SR SR SR 2133
SR/DR DR SR/DR DR 1866

SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label

23



The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect

orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 3 PCI Express slots on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slots:

PCIE1 (PCle 2.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.
PCIE2 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE3 (PCle 2.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.

PCle Slot Configurations
PCIE1 PCIE2 PCIE3
A-Series APUs x1 x8 x4
Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge) x1 x16 x4
Ryzen Series CPUs (Summit Ridge) x1 x16 x4
Ryzen Series CPUs (Raven Ridge) x1 x8 x4

25
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper
is “Open”. The illustration shows a 3-pin jumper whose pinl and pin2 are “Short”

when a jumper cap is placed on these 2 pins.

S

W W

Short Open

Clear CMOS Jumper 1.2 2_3
(CLRMOS1) o e DINENNE) o o
(see p.1, No. 19) Default Clear CMOS

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short pin2 and pin3 on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is
removed.

If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors
will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 14)

Connect the power
switch, reset switch and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED- .
HDLED+ assignments below. Note

the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S3 sleep state.
The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when
the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.

27



Power LED and Speaker SPEAKER Please connect the
Header DU,\?,\;JQAMY chassis power LED and
(7-pin SPK_PLED1) 5V | the chassis speaker to this
(see p.1, No. 15) OloJo header.

1 (I) O

PLED+|
PLED+
PLED

Serial ATA3 Connectors These four SATA3

(SATA3_1:
see p.1, No. 13)
(SATA3_2:
see p.1, No. 12)
(SATA3_3:
see p.1, No. 10)
(SATA3_4:
see p.1, No. 11)

SATA3_1 SATA3_3
I

[—1
— —3

SATA3_2 SATA3_4

connectors support SATA
data cables for internal
storage devices with up to
6.0 Gb/s data transfer rate.
*M2_2and SATA3_3
share lanes. If either one
of them is in use, the other
one will be disabled.

AMD LED Fan USB

GND

This header is used for

Header e connecting the USB

(4-pin USB_5) P connector on the AMD

(see p.1,No.9) : veepue SR3 Heatsink.

USB 2.0 Headers USB_PWR There are two headers
P-

(9-pin USB_2_3)
(see p.1, No. 17)
(9-pin USB_2_4)
(see p.1, No. 18)

on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.
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USB 3.1 Genl Header

Vbus.

There is one header on

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-pin USB3_3_4) IntA_PA_SSRX- mare_ssex+ this motherboard. Each
IntA_PA_SSRX+ GND
(see p.1, No. 8) anD IntA_PB_SSTX- USB 3.1 Genl header can
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND support two ports.
GND IntA_PB_D- pp p
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Front Panel Audio Header OND encEs This header is for
. MIC_RET . . .
(9-pin HD_AUDIO1) ~out Rer connecting audio devices
(see p.1, No. 22) to the front audio panel.
1 0] (¢} (¢}
| Tour2_t
J_SENSE
ouT2_ R
MIC2_R
MIC2_L

S

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must
support HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and
chassis manual to install your system.

2. Ifyou use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by

the steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to
connect them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel
and adjust “Recording Volume”.

Chassis Fan Connectors
(4-pin CHA_FAN1)
(see p.1, No. 23)

(3-pin CHA_FAN2)
(see p.1, No. 16)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

Please connect fan cables
to the fan connectors and
match the black wire to

the ground pin.

29



CPU Fan Connector FAN_SPEED This motherboard pro-
FAN_VOLTAGE_CONTROL

(4-pin CPU_FANI1) GND | |FAN_SPEED_CONTROL yides a 4-Pin CPU fan
(see p.1, No. 2) (Quiet Fan) connector.
T2 3 4 If you plan to connect a

3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)
(see p.1,No. 7)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1, No. 1)

This motherboard
provides a 8-pin ATX 12V
power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

Serial Port Header
(9-pin COM1)
(see p.1, No. 20)

This COMI header
supports a serial port

module.

TPM Header - R This connector supports
awn ] m Q@ s g
(17-pin TPMSI) 7 S739E § Trusted Platform Module
(see p.1, No. 21) Jj Jj (‘5 (‘j (‘j C‘D C‘J C‘J 1 (TPM) system, which can
securely store keys, digital
% §= % % % 3 E z % certificates, passwords,
g2 S22 and data. A TPM system
Tz £ 3
o S e also helps enhance
a7 network security, protects

digital identities, and

ensures platform integrity.
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RGB LED Header
(4-pin RGB_HEADER1)
(see p.1, No. 5)

12V G R B

RGB LED header is used to con-
nect RGB LED extension cable
which allows users to choose
from various LED lighting ef-
fects.

Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 38 for for
further instructions on these two

headers.

AMD FAN LED Header
(4-pin AMD_FAN_
LEDI)

(see p.1, No. 6)

12V G R B

AMD FAN LED Header is used
to connect RGB LED

extension cable that comes with
AMD heatsink. The cable
connection allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the FAN
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may

be damaged.
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32
Gb/s) (with Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with
A-Series APU).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
ﬂ Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.
f 9 /
! , 2] Step 2

Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

I | location to be used.

Nut Location A B C
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type 2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoft is placed at the nut
location C by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

X370M Pro4
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Step 6

Tighten the screw with a screwdriver

(- a®)<—o

to secure the module into place.

Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

Intel PCle INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)

Intel PCle INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)

Intel PClIe INTEL 600P-SSDPEKKW256G7-256GB (nvme)
Kingston PClIe Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
SanDisk PCle SanDisk-SD6PP4M-128G(Gen?2 x2)

Samsung PCle Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for
details: http://www.asrock.com
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2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket
(M2_2) supports type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module.

* M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use, the other one will be
disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.
Step 2
/ o / P
f o { Depending on the PCB type and

/é ﬂ § length of your M.2_SSD (NGFF)

module, find the corresponding nut
—— location to be used.

Nut Location A B C D
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Move the standoff based on the
module type and length.

The standoff is placed at the nut
location D by default. Skip Step 3
and 4 and go straight to Step 5 if you
are going to use the default nut.
Otherwise, release the standoff by
hand.

Step 4

Peel off the yellow protective film on
the nut to be used. Hand tighten the

standoff into the desired nut location
on the motherboard.

Step 5

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.
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Step 6

Tighten the screw with a screwdriver

?

to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.

M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

ADATA SATA ADATA - AXNS381E-128GM-B
Crucial SATA Crucial-CT240M500SSD4-240GB
EZLINK SATA EZLINK P51B-80-120GB

Intel SATA INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SATA Kingston-RBU-SN§8400S3 / 180GD
Kingston SATA Kingston SM228083G2/120G - Win8.1
LITEON SATA LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
SanDisk SATA SanDisk-SD6SN1M-128G

SanDisk SATA SanDisk X400-SD8SN8U-128G
SanDisk SATA Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
Transcend  SATA Transcend TS256GMTS800-256GB
Transcend  SATA Transcend TS64GMTS400-64GB
V-Color SATA V-Color 120G

V-Color SATA V-Color 240G

WD SATA WD BLUE WDS100T1B0B-00AS40
WD SATA WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for
details: http://www.asrock.com
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2.9 ASRock RGB LED

ASRock RGB LED is a lighting control utility specifically designed for unique individuals with

sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by connecting the

LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including Static, Breathing,

Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip

Connect your RGB LED strip to the RGB LED Header (RGB_HEADER1) on the

motherboard.

[2222] B

=

" H

nseae [ O
——1  »°

o [l en [ S EHEE

A may be damaged.

A 4
RGB_HEADERI1

QRIS

12VG R B

Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable

2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-

ages to motherboard components.

X

. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a

maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.



ASRock RGB LED Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock RGB LED utility. Download
this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your PC style

your way!

Drag the tab to customize your

preference.

Toggle on/off the
RGB LED switch

LED Channel: Chipset Heatsink

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply Al

the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das X370M Pro4 von ASRock entschieden haben - ein
zuverldssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualititskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitat und Bestandigkeit erfillt.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
Q konnen, kann der Inhalt dieser Anleitung ohne Ankiindigung geindert werden. Falls diese

Anleitung irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne wei-
tere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe
in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen
Informationen iiber das von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste
unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Website
http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

e ASRock X370M Pro4-Motherboard (Micro-ATX-Formfaktor)
¢ ASRock X370M Pro4-Schnellinstallationsanleitung

¢ ASRock X370M Pro4-Support-CD

¢ 1xE/A-Blendenabschirmung

¢ 2 x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (Optional)

e 2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (Optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Micro-ATX-Formfaktor

Feststoftkondensator-Design

Unterstiitzt AMD-Sockel-AM4-APUs der A-Serie (Bristol Ridge)
und Prozessoren der Ryzen-Serie (Summit Ridge, Raven Ridge
und Pinnacle Ridge)

Digi Power design

9-Leistungsphasendesign

Unterstiitzt 105-W-Wasserkiihlung (Pinnacle Ridge);

unterstiitzt 95-W-Wasserkiithlung (Summit Ridge); unterstiitzt
65-W-Wasserkiihlung (Raven Ridge)

AMD Promontory X370

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge) unterstiitzen
DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC,
ungepufferter Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Summit Ridge) unterstiitzen
DDR4 3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC und non-
ECC, ungepufferter Speicher*

Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Raven Ridge) unterstiitzen
DDR4 3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 non-ECC, un-
gepufferter Speicher*

APUs von AMDs A-Serie der 7. Generation unterstiitzen DDR4
2400/2133 ECC und non-ECC, ungepufferter Speicher*

* Fiir Prozessoren der Ryzen-Serie (Raven Ridge), ECC wird nur mit

PRO-Prozessoren unterstiitzt.

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitétsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

* Bitte beachten Sie Seite 22 fiir die maximal unterstiitzte Frequenz
von DDR4-UDIMM.

Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB
15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

41



42

Erweiter-
ungssteck-
platz

Grafikkarte

CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Summit Ridge und Pinnacle
Ridge)
¢ 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x16-Modus)*
¢ 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x4-Modus)
APUs von AMDs A-Serie der 7. Generation
¢ 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x8-Modus)*
¢ 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x4-Modus)
CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Raven Ridge)
¢ 1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE2:x8-Modus)*
¢ 1 x PCI-Express 2.0-x16-Steckplatz (PCIE3:x4-Modus)

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
¢ 1 x PCI-Express 2.0-x1-Steckplatz
¢ Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX™ und CrossFireX™

o Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™-Vega-Serie in APU
der Ryzen-Serie*

o Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™-R-Serie in APU
der A-Serie*

* Tatsdchliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren

e DirectX 12, Pixel Shader 5.0

e Max. geteilter Speicher 2GB

¢ Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D und
HDMI

¢ Unterstiitzt drei Monitore

¢ Unterstiitzt HDMI mit maximaler Auflosung von 4K x 2K (4096
x 2160) bei 24 Hz / (3840 x 2160) bei 30 Hz

¢ Unterstiitzt DVI-D mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200
bei 60 Hz

¢ Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Aufl6sung von 2048 x 1536
bei 60 Hz

¢ Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12
bpc), xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI-
Port (konformer HDMI-Monitor erforderlich)

¢ Unterstiitzt HDCP mit DVI-D- und HDMI-Ports

¢ Unterstiitzt Blu-ray- (BD) Wiedergabe (Full HD/1080p) mit
DVI-D- und HDMI-Ports
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Audio

LAN

Riickblende,
E/A

Speicher

7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC892-
Audiocodec)

* Zur Konfiguration von 7.1-Kanal-HD-Audio miissen Sie ein HD-

Frontblenden-Audiomodul nutzen und den Mehrkanalton iiber den

Audiotreiber aktivieren.

Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung
Unterstiitzt Uberspannungsschutz
ELNA-Audiokondensatoren

PCIE-x1-Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek RTL8111GR

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Blitzschutz/Schutz gegen elektrostatische Entladung
Unterstiitzt LAN-Kabelerkennung

Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

1 x PS/2-Mausanschluss

1 x PS/2-Tastaturanschluss

1 x D-Sub-Port

1 x DVI-D-Port

1 x HDMI-Port

2 x USB 2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

1 x USB 3.1 Gen1-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen ele-
ktrostatische Entladung)

4x USB 3.1 Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1 und RAID 10), NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

*M2_2, und SATA3_3 nutzen Lanes gemeinsam. Wenn einer von

ihnen benutzt wird, wird der andere deaktiviert.

1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt 2242/2260/2280-M.2-
PCI-Express-Modul bis Gen3 x4 (32 Gb/s) (mit Summit Ridge,

Raven Ridge und Pinnacle Ridge) oder Gen3 x2 (16 Gb/s) (mit

APU der A-Serie)**
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Anschluss

BIOS-
Funktion

e 1x M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt 2230/2242/2260/2280-M.2-
SATA-III-6,0-Gb/s-Modul
** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

¢ 1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
¢ 1x TPM-Stiftleiste
¢ 1 x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
¢ 1 x RGB-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
¢ 1 x AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
* Die LED-Stiftleiste des AMD-Liifters unterstiitzt LED-Streifen
mit einer maximalen Last von 3 A (36 W) und einer Lange von bis zu
2,5 m.
¢ 1 x CPU-Lifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
¢ 2 x Gehiuseliifteranschliisse (1 x 4-polig, 1 x 3-polig) (intelligente
Liftergeschwindigkeitssteuerung)
* CHA_FANT1 konnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder 4-poliger
Lifter verwendet wird.
® 1x 24-poliger ATX-Netzanschluss
¢ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
¢ 1x Audioanschluss an Frontblende
¢ 1 x USB-Stiftleiste AMD-LED-Liifter
e 2 x USB-2.0-Stiftleiste (unterstiitzen 4 USB-2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung )
e 1xUSB 3.1 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt 2 USB 3.1 Genl-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung )

e AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

e Unterstiitzt ,,Plug-and-Play“

e ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse

e Jumper-frei

e SMBIOS 2.3-Unterstiitzung

¢ DRAM-Spannungsmehrfachanpassung



Hard-
wareliber-
wachung

Betriebssys-
tem

Zertifi-
zierungen

X370M Pro4

CPU-/Gehdusetemperaturerkennung
CPU-/Gehauseliiftertachometer

Lautloser CPU-/Gehduseliifter
CPU-/Gehduseliifter-Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung
Spannungstiberwachung: +12'V, +5 'V, +3,3 V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

ECC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstel-

A lungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Uber-
taktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine
Ubertaktung kann sich auf die Stabilitiit Thres Systems auswirken und sogar Komponenten
und Gerite Ihres Systems beschdidigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten
durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schéden, die
durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-
Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen”. Die Abbildung zeigt
einen 3-poligen Jumper, dessen Kontakt 1 und Kontakt 2 ,,kurzgeschlossen” sind,

wenn eine Jumper-Kappe auf diesen 2 Kontakten angebracht ist.

S

W W

Short Open

CMOS-16schen-Jumper 1.2 2_3
(CLRMOS1) o o[ Qe o
(siehe S. 1,Nr. 19) Standard CMOS 16schen

CLRMOSI erméglicht Ihnen die Loéschung der Daten im CMOS. Zum Loschen

und Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie

den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15
Sekunde, schlieflen Sie dann Kontakt 2 und Kontakt 3 an CLRMOSI1 5 Sekunden

lang mit einer Jumper-Kappe kurz. Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach
der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-
Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann vor
der CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten Sie, dass Kennwort, Datum, Zeit und
Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die CMOS-Batterie entfernt wird.

Falls Sie den CMOS loschen, wird maglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte pas-
sen Sie die BIOS-Option ,,Status loschen” zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehduseeingriffstatus an.
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4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-
Kappen an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Verbinden Sie Netzschalter,
Reset-Taste und

Systemblende-Stiftleiste
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1,Nr. 14) Systemstatusanzeige am

Gehause entsprechend der

nachstehenden Pinbelegung

HDLED-

HDLED+ mit dieser Stiftleiste.
Beachten Sie vor Anschlieflen
der Kabel die positiven und
negativen Kontakte.
PWRBTN (Ein-/Austaste):
Q Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Ab-
schaltung Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehuses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S3-Ruhezu-
stand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder
ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehduse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-
LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Thres Frontblendenmoduls an diese
Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Betrieb-LED- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_PLED1)
(siehe S. 1,Nr. 15)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5|V

Bitte verbinden Sie die
Betrieb-LED des Gehéuses
und den Gehauselautsprecher

mit dieser Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschliisse o [ <, Diese vier SATA-III-
(SATA3_1: g g Anschliisse unterstiitzen
siehe S. 1,Nr. 13) % % SATA-Datenkabel fiir interne
(SATA3_2: ;| R $| Speichergerite mit einer Date
siehe S. 1,Nr. 12) E I- |- E niibertragungsgeschwindigke
(SATA3_3: 0 =E=o0 it bis 6,0 Gb/s.
siehe S. 1,Nr. 10) *M2_2, und SATA3_3
(SATA3_4: nutzen Lanes gemeinsam.
siehe S. 1,Nr. 11) Wenn einer von ihnen
benutzt wird, wird der andere
deaktiviert.
USB-Stiftleiste AMD- Diese Stiftleiste dient der
LED-Liifter iND Verbindung des USB-
(4-polig, USB_5) P Anschlusses am AMD-SR3-
(siehe S. 1,Nr. 9) - usB_PWR Kithlkorper.
USB 2.0-Stiftleisten UsB PWR Es gibt zwei Stiftleisten an
5.

(9-polig, USB_2_3)
(siehe S. 1,Nr. 17)
(9-polig, USB_2_4)
(siehe S. 1,Nr. 18)

P-
USB_PWR

diesem Motherboard. Jede
USB 2.0-Stiftleiste kann zwei

Ports unterstiitzen.
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USB 3.1 Genl-Stiftleiste vous Es gibt eine Stiftleiste an
Vbus IntA_PB_SSRX-

(19-polig, USB3_3_4) IntA_PA_SSRX- IniA_PB_SSRX+ diesem Motherboard. Jede

IntA_PA_SSRX+ GND
(siehe S. 1, Nr. 8) ono IniA_PB_SSTX- USB 3.1 Genl-Stiftleiste kann

IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+

IntA_PA_SSTX+ GND zwei Ports unterstiitzen.

GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Audiostiftleiste eND sonces Diese Stiftleiste dient
(Frontblende) ~out Rer dem Anschliefien von
(9-polig, HD_AUDIOL1) Audiogeriten an der
(siehe S. 1,Nr. 22) ! QUOIQ Frontblende.
[ Tour2_t
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
Mic2_L

S

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehduse muss
dazu jedoch HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die
Anweisungen in unserer Anleitung und der Anleitung zum Gehduse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der
Audiostiftleiste der Frontblende installieren:

A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.

B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.

C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen
sie nicht fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.

E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes
Mikrofon)“-Register in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume
(Aufnahmelautstirke)“ an.

Gehiuseliifteranschliisse FAN_SPEED_CONTROL Bitte verbinden Sie die
4-polig, - 1 — ufterkabel mit den
(4-polig, CHA_FAN1) CHA_FAN SPEED Liifterkabel mit d

FAN_VOLTAGE

(siehe S. 1,Nr. 23) GND Liifteranschliissen; der

schwarze Draht gehort zum

(3-polig, CHA_FAN2) Erdungskontakt.
(siehe S. 1,Nr. 16) D

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
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CPU-Liifteranschluss

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 2)

GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

Dieses Motherboard bietet
einen 4-poligen CPU-Liifter-
anschluss (lautloser Liifter).
Falls Sie einen 3-poligen
CPU-Lifter anschliefen
mochten, verbinden Sie ihn
bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 7)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-Net-
zanschluss. Bitte schlieflen
Sie es zur Nutzung eines
20-poligen ATX-Netzteils en-
tlang Kontakt 1 und Kontakt
13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet
einen 8-poligen ATX-12-
V-Netzanschluss. Bitte
schlieflen Sie es zur Nutzung
eines 4-poligen ATX-Netz-
teils entlang Kontakt 1 und
Kontakt 5 an.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1,Nr. 20)

RRXD1

Diese COM1-Stiftleiste
unterstiitzt ein Modul fiir

serielle Ports.
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TPM-Stiftleiste
(17-polig, TPMS1)
(siehe S. 1,Nr. 21)

GND

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

+3VSB

LADO
+3V
LAD3
PCIRST #

GND

LAD1

LAD2
SMB_DATA_MAIN
SMB_CLK_MAIN

FRAME

PCICLK

ans

Dieser Anschluss unterstiitzt
das Trusted Platform
Module- (TPM) System,
das Schliissel, digitale
Zertifikate, Kennwérter und
Daten sicher aufbewahren
kann. Ein TPM-System hilft
zudem bei der Stirkung

der Netzwerksicherheit,
schiitzt digitale Identitdten
und gewihrleistet die

Plattformintegritit.

RGB-LED-Stiftleiste
(4-polig, RGB_HEAD-
ER1)

(siehe S. 1, Nr. 5)

12V G R B

RGB-LED-Stiftleiste dient dem
Anschlieflen eines RGB-LED-
Erweiterungskabels, das dem
Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffek-
ten ermaglicht.

Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschiadigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 38.

AMD-Lifter-LED-
Stiftleiste

(4-polig, AMD_FAN_
LED1)

(siehe S. 1, Nr. 6)

12VG R B

Die AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
dient dem Anschluss des

mit dem AMD-Kiihlkorpers
gelieferten RGB-LED-Ver-
langerungskabels. Der Kabelan-
schluss ermoglicht Nutzern die
Wabhl zwischen verschiedenen
LED-Lichteffekten.

Achtung: Installieren Sie das
Liifter-LED-Kabel niemals fals-
ch herum; andernfalls konnte
das Kabel beschéadigt werden.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte meére ASRock X370M Pro4, une carte
mere fiable fabriquée conformément au controéle de qualité rigoureux et constant
appliqué par ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock

vous garantit une carte mere de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu
de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent

document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notifica-
tion préalable. Si vous avez besoin dune assistance technique pour votre carte mére,
veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La
liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est également disponi-

ble sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

e Carte meére ASRock X370M Pro4 (facteur de forme Micro ATX)
¢ Guide d’installation rapide ASRock X370M Pro4

e CD dassistance ASRock X370M Pro4

¢ 1x panneau de protection E/S

e 2 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

® 2 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Facteur de forme Micro ATX

Conception a condensateurs solides

Prend en charge les APU série A (Bristol Ridge) et les CPU série
Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge et Pinnacle Ridge) AM4 a
socket AMD

Digi Power design

Alimentation a 9 phases

Prend en charge le refroidissement par eau 105 W (Pinnacle
Ridge) ; Prend en charge le refroidissement par eau 95 W (Summit
Ridge) ; Prend en charge le refroidissement par eau 65 W (Raven
Ridge)

AMD Promontory X370

Technologie mémoire double canal DDR4

4 x fentes DIMM DDR4

Les processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon* ECC et non ECC DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133

Les processeurs AMD série Ryzen (Summit Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon* ECC et non ECC DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133

Les processeurs AMD série Ryzen (Raven Ridge) pren-

nent en charge les mémoires sans tampon* non ECC DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133

Les APU AMD série A de 7™ génération prennent en charge les
mémoires sans tampon* ECC et non ECC DDR4 2400/2133

* Sur les processeurs série Ryzen (Raven Ridge), ECC est pris en charge

uniquement avec les processeurs PRO.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site

Web dASRock pour de plus amples informations. (http://www.asrock.

com/)

* Veuillez consulter la page 22 pour connaitre la prise en charge de la
fréquence maximale de 'UDIMM DDR4.

Capacité max. de la mémoire systeme : 64 Go
Contacts dorés 15y sur fentes DIMM
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Fente Processeurs AMD série Ryzen (Summit Ridge et Pinnacle Ridge)
d’expansion ¢ 1x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 :mode x16)*
¢ 1x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 :mode x4)
APU AMD série A de 7°™ génération
¢ 1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 :mode x8)*
e 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 :mode x4)
Processeurs AMD série Ryzen (Raven Ridge)
¢ 1x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIE2 :mode x8)*
e 1 x fente PCI Express 2.0 x 16 (PCIE3 :mode x4)

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
¢ 1x fente PCI Express 2.0 x1
e Prend en charge AMD Quad CrossFireX™ et CrossFireX""

Graphiques e Carte graphique AMD Radeon™ série Vega intégrée dans APU

série Ryzen*

e Carte graphique AMD Radeon™ série R intégrée dans APU
série A*

* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur

¢ DirectX 12, Pixel Shader 5.0

e Meémoire partagée max. 2 Go

¢ Trois options de sortie graphique : D-Sub, DVI-D et HDMI

¢ Prend en charge la configuration a triple moniteurs

¢ Prend en charge la technologie HDMI avec résolution maximale
de 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz

e Prend en charge le mode DVI-D avec une résolution maximale
de 1920x1200 @ 60Hz

¢ Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale
de 2048x1536 @ 60 Hz

o Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI
(un écran compatible HDMI est requis)

¢ Prend en charge HDCP via ports DVI-D et HDMI

¢ Prend en charge la lecture Blu-ray (BD) Full HD 1080p via ports
DVI-D et HDMI

Audio e Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio Realtek
ALC892)

*Pour configurer l'audio 7.1 CH HD, il est nécessaire d'utiliser un
module audio HD pour panneau frontal et d’activer la fonction audio
multicanal via le pilote audio.

¢ Compatible audio Blu-ray Premium

* Protection contre les surtensions

e Capuchons ELNA Audio



Réseau

Connectique
du panneau
arriére

Stockage

¢ PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

¢ Realtek RTL8111GR

¢ Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

¢ Protection contre les orages/décharges électrostatiques

¢ Prend en charge la détection de cable LAN

o Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
¢ Prend en charge PXE

e 1 x port souris PS/2

e 1x port clavier PS/2

e 1 xport D-Sub

e lxport DVI-D

e 1xport HDMI

e 2x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)

e 1xport USB 3.1 Genl type C (Protection contre les décharges
électrostatiques)

e 4xports USB 3.1 Genl (Protection contre les décharges électrosta-
tiques )

e 1xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

e Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /
microphone

* 4x connecteurs SATA3 6,0 Gbit/s, prise en charge de RAID (RAID 0,
RAID 1 et RAID 10), NCQ, AHCI et branchement a chaud*
* Lignes partagées M2_2, et SATA3_3. Sil'un des deux est utilisé, 'autre
sera désactivé.
¢ 1 xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge le module M.2 PCI
Express type 2242/2260/2280 jusqu'a Gen3 x4 (32 Gb/s) (avec Sum-
mit Ridge, Raven Ridge et Pinnacle Ridge) ou Gen3 x2 (16 Gb/s)
(avec APU série A)**
e 1 xsocket M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2 SATA3 6,0
Gb/s type 2230/2242/2260/2280
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2

X370M Pro4
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Connecteur

Caractéris-
tiques du BIOS

Surveillance du
matériel

¢ 1xembase pour port COM

¢ 1xembase TPM

e 1x prise LED d’alimentation et haut-parleur

e 1xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W

e 1xembase LED de ventilateur AMD
* L'embase LED de ventilateur AMD prend en charge les rubans
LED d'une charge maximale de 3 A (36 W) et d'une longueur
maximale de 2,5 m.

¢ 1x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

e 2 x connecteurs pour ventilateur de chéssis (1 x 4 broches, 1 x 3

broches) (Contréle intelligent de la vitesse du ventilateur)

* CHA_FANI1 peuvent détecter automatiquement si un ventilateur 3
broches ou 4 broches est utilisé.

e 1x connecteur dalimentation ATX 24 broches

¢ 1x connecteur d'alimentation 12 V 8 broches

e 1x connecteur audio panneau frontal

¢ 1 xembase USB de ventilateur LED AMD

e 2 xembases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection

contre les décharges électrostatiques)
e 1xembase USB 3.1 Genl (2 ports USB 3.1 Genl pris en charge)

(Protection contre les décharges électrostatiques)

e BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique multi-
lingue

* Prend en charge la fonction « Plug and Play »

e Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events

¢ Prend en charge la configuration Jumpfree

e Compatible SMBIOS 2.3

e Réglage de la tension DRAM

e Détection de la température du processeur/chéssis

* Tachéometre ventilateur processeur/chéssis

 Ventilateur silencieux processeur/chassis

e Controle simultané des vitesses des ventilateurs processeur/chassis
e Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, Vcore
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Systeme * Microsoft” Windows® 10 64 bits
d’exploitation

Certifications ¢ FCC,CE
¢ ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

1l est important de signaler que lovercloking présente certains risques, incluant des modifi-

A cations du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils
doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par
ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du
systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre
tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-
circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est
«ouvert ». Lillustration représente un cavalier a 3 broches dont les broches 1 et 2 sont

« court-circuitées » si un capuchon de cavalier est posé sur ces 2 broches.

S

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS 1.2 2.3
(cLRMOSY) oos oo
(voir p.1, No. 19) Par défaut Fonction Clear

CMOS

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les paramétres
du systéme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur

et débrancher son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un
capuchon de cavalier pour court-circuiter la broche 2 et la broche 3 sur CLRMOS1
pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez pas la CMOS immédiatement aprés avoir
mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS aprés une mise a
jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systeme, puis Iéteindre avant de
procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les paramétres mot de passe,
date, heure et profil de l'utilisateur seront uniquement effacés en cas de retrait de la
pile de la CMOS.

du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chassis précédentes.

Q Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez
JAMAIS de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de
cavalier sur ces embases ou connecteurs endommagera irrémédiablement votre carte mére.

Embase du panneau systeme PLED: . Branchez le bouton

(PANNEAUT1 4 9 broches)
(voir p.1, No. 14)

de mise en marche, le
bouton de réinitialisation
et le témoin détat du
systéme présents sur

le chassis sur cette
embase en respectant la
configuration des broches
illustrée ci-dessous.
Repérez les broches
positive et négative avant
de brancher les cébles.

PWRBTN (bouton d'alimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez
configurer la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitiélisation):
pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le

bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de pl ou de dysfonc-
tionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est
allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode
veille S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension

(S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdéssis. Le
LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de
panneau frontal est principalement composé d’un bouton de mise en marche, bouton

de réinitialisation, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc.
Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez
a parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

59



Prise LED d’alimentation et SPEAKER Veuillez brancher la LED
haut-parleur DUNIID,\LX\“(A MY d'alimentation du chéssis
(SPK_PLEDI a 7 broches) +5v et le haut-parleur du
(voir p.1, No. 15) olo chassis sur ce connecteur.

1 (I) @]

PLED+
PLED+
PLED

Connecteurs Serial ATA3 B Ces quatre connecteurs
(SATA3_1: g |- I- g SATA3 sont compatibles
voir p.1, No. 13) 5} =] = (<f(J avec les cables de données
(SATA3_2: ;| :| SATA pour les appareils
voir p.1, No. 12) E |- [ E de stockage internes
(SATA3_3: » = i=0n avec un taux de transfert
voir p.1, No. 10) maximal de 6,0 Go/s.
(SATA3_4: * Lignes partagées M2_2,

voir p.1, No. 11)

et SATA3_3. Sil'un des
deux est utilisé, 'autre

sera désactivé.

Embase USB de ventilateur

Cette embase sert &

LED AMD iND connecter le connecteur

(USB_5 a 4 broches) - USB sur le dissipateur

(voir p.1, No. 9) - vep-PR thermique AMD SR3.

Embases USB 2.0 USB_PWR Cette carte mere comprend
5

(USB_2_3 a9 broches)
(voir p.1, No. 17)
(USB_2_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 18)

deux connecteurs. Chaque
embase USB 2.0 peut
prendre en charge deux

ports.
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Vbus A
Embases USB 3.1 Genl oue oth PB_SSRX. Cette carte mere
s IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
(USB3_3_4 4 19 broches) i panion o comprend un connecteur.
. GND IntA_PB_SSTX-
(voir p.1, No. 8) oth_PA_SSTX. fivgiipetion Chaque embase USB 3.1
IntA_PA_SSTX+ GND
oo i P50 Genl peut prendre en
IntA_PA_D- IntA_PB_D+ h d
IntA_PA_D+ Dummy charge deux ports.

Embase audio du panneau

frontal

(HD_AUDIOL1 a 9 broches)
(voir p.1, No. 22)

S

D
PRESENCE# Cette embase sert
MIC_RET

OUT RET au branchement des
appareils audio au

panneau audio frontal.

1. Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la
fiche), mais le panneau grillagé du chassis doit étre compatible avec la HDA pour fonc-
tionner correctement. Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans
le manuel du chassis pour installer votre systéme.

2. Sivous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du

panneau frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. Il est
inutile de les brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de con-
trole Realtek et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Connecteurs du ventilateur du

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

Veuillez brancher les

chassis FAN_VOLTAGE cébles du ventilateur

(CHA_FANT1 a 4 broches) GNP sur les connecteurs du

(voir p.1, No. 23) ventilateur, puis reliez
le fil noir a la broche de

(CHA_FAN2 a 3 broches) mise a terre.

(voir p.1, No. 16) FANVOLTAGE

FAN_SPEED
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Connecteur du ventilateur du . Cette carte mére est dotée
FAN_SPEED
3 d’'un connecteur pour
processett FAN?VOLTAGE?CZ:TDROL FAN-SPEED_CONTROL yentilateur de pr(l:cesseur
CPU_FANI a 4 broches . \
( - ) (Quiet Fan) a 4 broches.
(voir p.1, No. 2) T2 3 4 Si vous envisagez de con-
necter un ventilateur de
processeur a 3 broches,
veuillez le brancher sur la
Broche 1-3.

Cette carte mére est
dotée d’'un connecteur

Connecteur d’alimentation
ATX

. d’alimentation ATX a 24
(A?XPWRl 4 24 broches) broches. Pour utiliser une
(voir p.1, No. 7) alimentation ATX a 20

broches, veuillez effectuer
les branchements sur la
Broche 1 et la Broche 13.

Connecteur d’alimentation 8 n 5 Cette carte meére est
ATX 12V OO0 dotée d’'un connecteur
(ATX12V1 4 8 broches) 00 fiahmentatlon ATX.IVZV

) 4 1 a 8 broches. Pour utiliser
(voir p.1, No. 1) une alimentation ATX a 4

broches, veuillez effectuer
les branchements sur la
Broche 1 et la Broche 5.

Embase pour port série RRXD1 Cette embase COM1

DDTR#1
(COM1 a9 broches) DDSRAL prend en charge un
(voir p.1, No. 20)

CCTSs#1 L, .
module de port série.
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Embase TPM
(TPMSI1 a 17 broches)
(voir p.1, No. 21)

+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #
FRAME
PCICLK

O
GND O
LAD1 —o

LAD2 I

SMB_DATA_MAIN —

o
18

ano —o

ano o
SERIRQ # O
S_PWRDWN # ]

SMB_CLK_MAIN —

Ce connecteur prend en
charge un module TPM
(Trusted Platform Module
- Module de plateforme
sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés,
certificats numeériques,
mots de passe et données
en toute sécurité. Le
systeme TPM permet
également de renforcer
la sécurité du réseau,

de protéger les identités
numériques et de
préserver l'intégrité de la
plateforme.

Embase LED RVB
(RGB_HEADERI a 4 broches)
(voir p.1, No. 5)

L'embase LED RVB sert

a connecter le cable
d'extension LED RVB qui
permet aux utilisateurs de
choisir parmi plusieurs ef-
fets lumineux LED.
Attention : N'installez
jamais le cable LED RVB
dans le mauvais sens ; dans
le cas contraire, le cable
peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page
38 pour des instructions
supplémentaires sur cette

embase.
Embase LED de L'embase LED de
VENTILATEUR AMD VENTILATEUR AMD
\ sert a connecter le cable
AMD_FAN_LEDI1 a4
¢ N ¢ d'extension LED RVB

broches)
(voir p.1, No. 6)

fourni avec un dissipateur
thermique AMD. La con-
nexion par cable permet
aux utilisateurs de choisir
parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention : N'installez
jamais le cable LED de
VENTILATEUR dans le
mauvais sens ; dans le cas
contraire, le cable peut
étre endommagé.

63



64

1 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della scheda madre ASRock X370M Pro4, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di

ASRock di offrire sempre qualita e durata.

il contenuto di questo manuale sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di

Q Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate,

eventuali modifiche del presente manuale, la versione aggiornata sara disponibile sul
sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa
scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche relative al modello
attualmente in uso. E possibile trovare l'elenco di schede VGA pii recenti e di supporto di

CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre ASRock X370M Pro4 (fattore di forma Micro ATX)
¢ Guida all'installazione rapida di ASRock X370M Pro4

¢ CD di supporto ASRock X370M Pro4

¢ 1x mascherina metallica posteriore I/O

e 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

* 2 xviti per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Fattore di forma Micro ATX

Design condensatore solido

Supporta APU serie A (Bristol Ridge) e CPU serie Ryzen (Summit
Ridge, Raven Ridge e Pinnacle Ridge) AMD Socket AM4

Digi Power design

Potenza a 9 fasi

Supporto di raffreddamento ad acqua 105W (Pinnacle Ridge);
supporto di raffreddamento ad acqua 95W (Summit Ridge);
supporto di raffreddamento ad acqua 65W (Raven Ridge)

AMD Promontory X370

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

4 x alloggi DIMM DDR4

CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) supporto di memoria un-
buffered* DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC e non-ECC
Le CPU serie AMD Ryzen (Summit Ridge) supportano DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza
buffer*

Le CPU serie AMD Ryzen (Raven Ridge) supportano DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 non ECC, senza buffer*

Le APU serie AMD 7" Gen A supportano DDR4 2400/2133 ECC e

non ECC, senza buffer*

* Per le CPU serie Ryzen (Raven Ridge), & supportata solo la memoria
ECC senza CPU PRO.

* Per maggiori informazioni fare riferimento allelenco dei supporti di

memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

* Fare riferimento a pagina 22 per il supporto della frequenza massima
DDR4 UDIMM.

Capacita max. della memoria di sistema: 64GB
Contatti doro 15 negli alloggi DIMM
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Alloggio
d’espansione

Grafica

Audio

CPU serie AMD Ryzen (Summit Ridge e Pinnacle Ridge)

1 x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x16)*
1 x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x4)

APU serie AMD 7" A

1 x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x8)*
1 x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x4)

CPU serie AMD Ryzen (Raven Ridge)

1 x Alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modalita x8)*
1 x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modalita x4)

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

1 alloggio PCI Express 2.0 x1
Supporta AMD Quad CrossFireX"" e CrossFireX™

Grafica AMD Radeon' serie Vega integrata nelle APU serie Ryzen*
Grafica AMD Radeon™ serie R in APU serie A*

* 11 supporto effettivo puo variare in base alla CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0

Memoria condivisa max. 2GB

Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DVI-D e HDMI

Supporto di tre monitor

Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K (4096x2160)
a 24Hz / (3840x2160) a 30Hz

Supporta DVI-D con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a 60
Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 2048x1536 a 60 Hz
Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC
e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI (¢ necessario un
monitor compatibile HDMI)

Supporto di HDCP con le porte DVI-D e HDMI

Supporto di riproduzione Full HD 1080p Blu-ray (BD) con le porte
DVI-D e HDMI

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio Realtek
ALC892)

* Per configurare l'audio HD 7.1 canali, & necessario utilizzare un

modulo pannello frontale audio HD ed attivare la funzione audio

multicanale tramite il driver audio.

Supporto audio Blu-ray Premium
Supporto protezione da sovratensione
Cappucci audio ELNA



LAN

1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

¢ 1 x PCIE LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

¢ Realtek RTL8111GR

e Supporto WOL (Wake-On-LAN)

e Supporto protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
¢ Supporto del rilevamento cavo LAN

¢ Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

e Supporto PXE

¢ 1xporta mouse PS/2

e 1xporta tastiera PS/2

¢ 1x porta D-Sub

e 1xporta DVI-D

e 1xporta HDMI

e 2x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche
(ESD))

e 1xporta USB 3.1 Genl di tipo C (supporto protezione da scariche
elettrostatiche (ESD))

e 4 x porte USB 3.1 Genl (supporto protezione da scariche elettrostat-
iche (ESD))

e 1 xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

¢ Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale / micro-

fono

e 4 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporto RAID (RAID 0, RAID 1, e
RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug*

* M2_2, e SATA3_3 condividono le corsie. Se uno di essi & utilizzato,
l'altro sara disabilitato.

e 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supporta un modulo M.2 PCI Express
tipo 2242/2260/2280 fino a Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Summit Ridge,
Raven Ridge e Pinnacle Ridge) o Gen3 x2 (16 Gb/s) (con APU serie
A

e 1x M.2 Socket (M2_2), supporta un modulo M.2 SATA3 6,0 Gb/s
tipo 2230/2242/2260/2280

** Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
** Supporta kit ASRock U.2

X370M Pro4
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Connettore

Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor

SO

¢ 1x connettore porta COM

¢ 1 x connettore TMP

¢ 1 x Connettore LED alimentazione e altoparlante

¢ 1x collettore LED RGB

* Supporta fino a 12 V/3 A, striscia LED 36 W

¢ 1x Collettore LED AMD FAN

* 11 collettore LED ventola AMD supporta strisce LED con un
carico massimo di 3A (36W) e di lunghezza massima di 2,5 m.

¢ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)

* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza massima
di1A(12W).

¢ 2 x connettori ventola chassis (1 x 4 pin, 1 x 3 pin) (Controllo

intelligente della velocita della ventola)

* CHA_FANI1 sono in grado di rilevare se € in uso una ventola a 3 pin o
a4 pin.

¢ 1 x connettore alimentazione ATX 24 pin

¢ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin

¢ 1 x connettore audio pannello frontale

¢ 1x Collettore USB Fan LED AMD

e 2 x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporto

protezione da scariche elettrostatiche)
¢ 1 x connettorte USB 3.1 Genl (supporta 2 porte USB 3.1 Genl)

(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

e AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue
¢ Supporta “Plug and Play”

» Eventi di riattivazione conformi a ACPI 5.1

¢ Supporta jumperfree

e Supporto di SMBIOS 2.3

¢ Regolazione variabile tensione DRAM

¢ Rilevamento temperatura CPU/telaio

o Tachimetro ventola CPU/telaio

e Ventola silenziosa CPU/telaio

e Ventola CPU/telaio con controllo di varie velocita

* Monitoraggio tensione: +12 V, +5 V, +3,3 V, Vcore

¢ Microsoft® Windows® 10 64 bit
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Certificazioni °* FCC,CE

o ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

regolazione delle imp ioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclock-
ing o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la
stabilita del sistema o perfino provocare danni ai comp ti e ai dispositivi del sist
Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili
danni provocati da overclocking.

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio
del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non &
posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”. L'illustrazione mostra
un jumper a 3 pin i cui pinl e pin2 sono "cortocircuitati" quando un cappuccio del

jumper ¢ posizionato su questi 2 pin.

- h

W W

Short Open

Jumper per azzerare la CMOS 1.2 2_3

(CLRMOS1) (o o CINNNNEE) o o]
Predefinito Azzerare la

(vedere pag. 1, n. 19) EMos

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare

i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e
scollegare il cavo di alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un
cappuccio jumper per cortocircuitare il pin 2 ed il pin 3 su CLRMOSI per 5 secondi.
Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario
azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il
sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione di azzeramento della
CMOS. La password, la data, l'ora e il profilo predefinito dell'utente saranno azzerati
solo se viene rimossa la batteria della CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS
"Azzerare stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.



1.4 Header e connettori sulla scheda

X370M Pro4

Jjumper su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header

f Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del

e connettori provochera danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del
sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 14)

Collegare l'interruttore
dell'alimentazione,
l'interruttore di reset e
l'indicatore dello stato del
sistema sullo chassis su questo
header secondo la seguente
assegnazione dei pin. Annotare
i pin positivi e negativi prima

di collegare i cavi.

collegare all'interruttore dell alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E possibile

Q PWRBTN (interruttore di alimentazione):

configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere l'interruttore

di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un

normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il

LED ¢ acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il

sistema si trova nello stato di sospensione S3. Il LED é spento quando il sistema si trova

nello stato di sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é ac-

ceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo di pan-
nello anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione, interruttore
di reset, LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante, ecc. Quando

si collega il modulo del pannello anteriore dello chassis a questo header, accertarsi che le
assegnazioni del filo e le assegnazioni del pin corrispondano correttamente.
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Connettore LED SPEAKER Collegare i LED alimentazione
alimentazione e altoparlante Duvv?r\;Jy MY e laltoparlante a questo con-
(SPK_PLEDI 7 pin) v | nettore.
(vedere pag. 1, n. 15) ;
PLED+|
PLED+
PLED-
Connettori Serial ATA3 o F RS Questi quattro connettori
(SATA3_1: F‘_:) |- E SATA3 supportano cavi
vedere pag. 1, n. 13) & = &S dati SATA per dispositivi di
(SATA3_2: ;| w :| archiviazione interna, con una
vedere pag. 1, n. 12) E E velocita di trasferimento dati
(SATA3_3: o ==l fino a 6,0 Gb/s.
vedere pag. 1, n. 10) *M2_2,eSATA3 3
(SATA3_4: condividono le corsie. Se uno
vedere pag. 1, n. 11) di essi & utilizzato, l'altro sara
disabilitato.
Collettore USB Fan LED Questo collettore viene
AMD :,;FD utilizzato per il collegamento
(USB_5 a 4 pin) E’SB - del connettore USB sul
(vedere pag. 1,n.9) I dissipatore di calore AMD SR3.
Header USB 2.0 use_PwR Ci sono due connettori su

(USB_2_3 a9 pin)
(vedere pag. 1,n.17)
(USB_2_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)

p-
USB_PWR

questa scheda madre. Ciascun
header USB 2.0 puo supportare

due porte.
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Header USB 3.1 Genl vous Su questa scheda madre c& un
Vbus IntA_PB_SSRX-
(USB3_3_4a 19 pin) IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ connettore. Ciascun header
IntA_PA_SSRX+ GND
(vedere pag. 1, 1. 8) ano Inth_PB_SSTX- USB 3.1 Genl puo supportare
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND due porte.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Header audio pannello

anteriore

(AUDIO1_HD a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 22)

S

GND Questo header serve a collegare
~ ou_ret i dispositivi audio al pannello

audio anteriore.

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello
sullo chassis deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni
presenti nel nostro manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

2. Sesi utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull header audio del pannello anteri-

ore seguendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario
collegarli per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di
controllo Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola telaio FAN_SPEED_CONTROL Collegare i cavi della ventola ai

(CHA_FANT1 a 4 pin)

CHA_FAN_SPEED

FAN VOLTAGE connettori della ventola e far

(vedere pag. 1, n. 23) GND corrispondere il filo nero al pin

di terra.

(CHA_FAN2 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 16) GND

FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
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Connettore ventola CPU
(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag.1, n. 2)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND

1 2 3 4

Questa scheda madre ¢ dotata

Fan_speep_conTroL di un connettore per la ventola

della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore di alimentazione
ATX

(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n.7)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di alimentazi-
one ATX a 24 pin. Per utiliz-
zare un'alimentazione ATX a
20 pin, collegarla lungo il pin 1
eil pin 13.

Connettore di alimentazione
ATX da 12V

(ATX12V1 a 8 pin)

(vedere pag. 1,n. 1)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di alimen-
tazione ATX da 12 V a 8 pin.
Per utilizzare un'alimentazione
ATX a 4 pin, collegarla lungo il
pin 1 e il pin 5.

Header porta seriale
(COM1 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

DDCD#1

CCTS#1

RRI#1
RRTS#1

Questo header COM1 supporta

un modulo di porta seriale.
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Header TPM
(TPMS1 a 17 pin)
(vedere pag. 1, n. 21)

GND

+3VSB
LADO
+3V
LAD3
PCIRST #

O
o
O

FRAME
PCICLK

ano o
SERIRQ # —O
S_PWRDWN # ]

GND O
LADT —O
LAp2 5

SMB_DATA_MAIN —

ans —o

SMB_CLK_MAIN —}

Questo connettore supporta

il sistema Trusted Platform
Module (TPM), che puo
archiviare in modo sicuro
chiavi, certificati digitali,
password e dati. Un sistema
TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della
rete, di proteggere identita
digitali e di garantire l'integrita

della piattaforma.

Collettore LED RGB
(RGB_HEADERI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 5)

12V G R B

11 collettore LED RGB viene
utilizzato per collegare la pro-
lunga LED RGB, che consente
agli utenti di scegliere tra vari
effetti di illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare il
cavo LED RGB in senso
errato; in caso contrario, il
cavo potrebbe danneggiarsi.
* Fare riferimento a pagina 38
per ulteriori istruzioni su

questa basetta.

Collettore LED AMD FAN
(AMD_FAN_LED1 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 6)

12V G R B

11 collettore LED AMD FAN
viene utilizzato per collegare
la prolunga LED RGB in
dotazione con dissipatore di
calore AMD. 1l collegamento
del cavo consente agli utenti
di selezionare tra vari effetti di
illuminazione a LED.
Attenzione: Non installare il
cavo LED FAN in senso er-
rato; in caso contrario, il cavo

potrebbe danneggiarsi.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock X370M Pro4, una placa base fiable
fabricada segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento
excelente con un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y

resistencia de ASRock.

el contenido que aparece en este manual estard sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si
este manual sufre alguna modificacion, la version actualizada estard disponible en el sitio
web de ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa
base, visite nuestro sitio web para obtener informacién especifica sobre el modelo que esté
utilizando. Podrd encontrar las ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad
de la CPU, en el sitio web de ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software del BIOS podrdn ser actualizados,

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock X370M Pro4 (Factor de forma Micro ATX)
¢ Guia de instalacion rapida de ASRock X370M Pro4

e CD de soporte de ASRock X370M Pro4

¢ 1xescudo panel I/O

¢ 2 x cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

¢ 2 x tornillos para sockets M.2 (Opcional)



1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

e Factor de forma Micro ATX

¢ Disefio de condensador sélido

e Admite APU de la serie A AM4 con zocalo AMD (Bristol Ridge)
y CPU de la serie Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge y Pinnacle
Ridge)

¢ Digi Power design

¢ Disefo de fase de alimentacion 9

¢ Admite refrigeracién por agua de 105 W (Pinnacle Ridge);
admite refrigeracién por agua de 95 W (Summit Ridge); admite
refrigeracion por agua de 65 W (Raven Ridge)

e AMD Promontory X370

¢ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal
e 4 xranuras DIMM DDR4
e Las CPU de la serie AMD (Pinnacle Ridge) admiten memoria sin
bufer ECC y no ECC DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133*
e Las CPU de la serie AMD (Summit Ridge) admiten memoria sin
buafer DDR4 3200+ (OC)*/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC y no
ECC*
e Las CPU de la serie AMD (Raven Ridge) admiten memoria sin
bufer DDR4 3200+ (OC)*/2933 (OC)/2667/2400/2133 no ECC*
e APU de la serie Gen A de la 7* generacién AMD admiten memo-
ria sin bufer DDR4 2400/2133 ECC y no ECC*
* Para CPU de la serie Ryzen (Raven Ridge), ECC solamente se ad-
mite con CPU PRO.
* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias com-
patibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Consulte la pagina 22 para conocer las frecuencias méximas com-
patibles de DDR4 UDIMM.
¢ Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB
¢ Contacto 15u Gold en ranuras DIMM

X370M Pro4
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Ranura de CPU de la serie AMD Ryzen (Summit Ridge y Pinnacle Ridge)

expansion .

1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x16)*
1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)

APU de la serie A AMD 7°

1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)*
1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)

CPU de la serie AMD Ryzen (Raven Ridge)

1 ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)*
1 ranura PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

Graficos o

1 ranura PCI Express 2.0 x1
Compatible con AMD Quad CrossFireX™ y CrossFireX"™

Tarjeta grafica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en APU
de la serie Ryzen*
Graficos de la serie R de AMD Radeon™ integrados en APU de

las series A*

* El soporte real puede variar segun la CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0

Memoria maxima compartida de 2GB

Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, DVI-D y HDMI
Compatible con tres monitores

Admite la tecnologia HDMI con una resoluciéon maxima de 4K x
2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz

Compatible con DVI-D con méxima resolucion hasta 1920x1200
@ 60Hz

Admite D-Sub con una resolucion maxima de 2048x1536 @ 60 Hz
Admite Sincronizacion automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI (se necesita un monitor compatible con HDMI)
Compatible con funcién HDCP con puertos DVI-D y HDMI
Compatible con reproduccién Blu-ray (BD) Full HD de 1080p
con puertos DVI-D y HDMI
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Audio e 7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek ALC892
Audio Codec)
*Para configurar 7.1 Audio CH HD, debera utilizar un médulo
del panel frontal de audio HD y habilitar la caracteristica de audio
multicanal a través del controlador de audio.
¢ Compatible con audio Blu-ray Premium
¢ Compatible con proteccién por sobretension
¢ Tapas de audio ELNA

LAN ¢ PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
¢ Realtek RTL8111GR
¢ Admite la funcién Reactivacion de LAN
¢ Admite proteccion contra rayos y ESD
¢ Admite deteccion de cable LAN
¢ Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética
¢ Admite PXE

E/S en panel e 1 x puerto de raton PS/2
posterior ¢ 1x puerto de teclado PS/2
e 1x puerto D-Sub
e 1xpuerto DVI-D
e 1x puerto HDMI
e 2x puertos USB 2.0 (compatible con proteccion contra electrici-
dad estdtica)
e 1xpuerto USB 3.1 Genl de tipo C (compatible con proteccion
contra electricidad estética)
* 4x puertos USB 3.1 Genl (compatible con proteccion contra elec-
tricidad estdtica)
¢ 1x puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE
y LED DE VELOCIDAD)
¢ Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono
Alma- ® 4 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con RAID (RAID 0,
cenamiento RAID 1y RAID 10), NCQ, AHCI y conexion en caliente*

*M2_2,y SATA3_3 comparten carriles. Si cualquiera de ellos estéd en
uso, el otro se deshabilitara.

e 1x Zdcalo ultra M.2 (M2_1), admite el médulo PCI Express M.2
de tipo 2242/2260/2280 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s) (con Summit
Ridge, Raven Ridge y Pinnacle Ridge) o Gen3 x2 (16 Gb/s) (con
APU de la serie A)**
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Conector

Funcion del
BIOS

e 1xZdcalo M.2 (M2_2), admite el médulo SATA3 6,0 Gb/s M.2 de
tipo 2230/2242/2260/2280
** Admite unidad de estado s6lido de NVMe como disco de arranque
** Admite el kit U.2 de ASRock

¢ 1 x Base de conexiones de puerto COM
e 1 x Conector TPM
¢ 1xLED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz
¢ 1 x Cabezal de indicador LED RGB
* Admite banda de LED de hasta 12 V/3 A (36 W)
¢ 1 x Base de conexiones de LED de ventilador AMD
* La base de conexiones de LED del ventilador AMD admite bandas
de LED con una carga maxima de 3 A (36 W) y una longitud de
hasta 2,5 m.
¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
¢ 2 conectores de ventilador del chasis (1 de 4 pines y 1 de 3 pines)
(Control de velocidad de ventilador inteligente)
* CHA_FANT1 se pueden detectar automaticamente si se usa el
ventilador de 3 o 4 pines.
¢ 1 x conector de alimentacion ATX de 24 contactos
¢ 1 x conector de alimentacion de 12V de 8 pines
¢ 1 x Conector de audio en el panel frontal
¢ 1 x Base de conexiones USB de ventilador de LED AMD
¢ 2 x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0).
(Admite proteccién contra ESD)
¢ 1 x Base de conexiones USB 3.1 Gen1 (admite 2 puertos USB 3.1
Genl). (Admite proteccion contra ESD)

e BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingiie

e Compatible con “Plug and Play”

* Eventos de reactivacion conformes con ACPI 5.1

e Compatible con Jumper FREE

e Admite SMBIOS 2.3

¢ Miniajuste de voltaje DRAM



Monitor de e Meétodo de sensor de temperatura de la CPU/Chasis

hardware o Tacémetro del ventilador de la CPU/Chasis

¢ Ventilador silencioso para CPU/chasis
¢ Control multivelocidad del ventilador de la CPU/Chasis
¢ Supervision del voltaje: +12 V, +5V, +3,3 V, Vcore

X370M Pro4

SO ¢ Microsoft® Windows® 10 64 bits
Certifica- e FCC,CE
ciones ¢ Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién

preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de aumento de la ve-
locidad del reloj, incluido el ajuste del BIOS, aplicando la tecnologia de aumento de veloci-
dad liberada o utilizando las herramientas de aumento de velocidad de otros fabricantes.
El aumento de la velocidad puede afectar a la estabilidad del sistema e, incluso, danar

los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacién se debe realizar bajo su propia
responsabilidad y usted debe asumir los costos. No imos ninguna responsabilidad por
los posibles dafios causados por el aumento de la velocidad del reloj.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente
se coloca en los pines, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los
pines, el puente queda “Abierto”. La ilustracién muestra un puente de 3 pines cuyo pin

1y pin 2 son “Cortos” cuando se coloca una tapa de puente en estos 2 pines.

S

W © @

Short Open

Puente de borrado de

CMOS 1_2 2.3
(CLRMOS1) o o () (e o
(consulte la pag.1,N. 19) Predeterminado Borrado de CMOS

CLRMOSTI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el
ordenador y desenchufe el cable de alimentacion de la toma de alimentacion.
Después de esperar 15 segundos, utilice un tapa de puente para acortar el pin2

y el pin3 en el CLRMOSI1 durante 5 segundos. Sin embargo, no borre el CMOS
justo después de que haya actualizado el BIOS. Si necesita borrar el CMOS cuando
acabe de actualizar el BIOS, deberd arrancar el sistema primero y, a continuacion,
debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta que la
contrasefia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados
Unicamente si se retira la pila del CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcién del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Cabezal del panel del

sistema

(PANELLI de 9 pines)

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente so-
bre estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores
dafiard de forma permanente la placa base.

Conecte el interruptor de
alimentacion, restablezca el

interruptor y el indicador del

(consulte la pag.1,N.c 14) 1 estado del sistema del chasis
a los valores de este cabezal,
HDLED- ) .
HDLED+ segun los valores asignados

alos pines como se indica a
continuacion. Cercidrese de
cudles son los pines positivos y
los negativos antes de conectar
los cables.

PWRBTN (Interruptor de alimentacion):
Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la
forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):

Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de
reseteo para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma
normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indi-
cador LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED
parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S3. El indicador LED se
apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspension $4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):

Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo
datos.

El diserio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel
frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacion, interruptor de reseteo,
indicador LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc.
Cuando conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las
asignaciones de los cables y los pines coinciden correctamente.
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LED de alimentacioén y SPEAKER Conecte el LED de aliment-
base de conexiones para la DUNEI> ,\L;y MY acion del chasis y el altavoz del
altavoz sV | chasis a esta base de conex-
(SPK_PLEDI de 7 1 OloloJo iones.
contactos) i |
(consulte la pag.1,N.c 15) PLEP?_ED»f

PLED-
Conectores Serie ATA3 Estos cuatro conectores SATA3
(SATA3_1: 2' A il son compatibles con cables de
consulte la pag.1,N.° 13) E I_ |_ E datos SATA para dispositivos
(SATA3_2: o =i=lo de almacenamiento interno
consulte la pag.1,N.c 12) ;' ] 2' con una velocidad de
(SATA3_3: % |_ |_ % transferencia de datos de hasta

consulte la pag.1,N.° 10)
(SATA3_4:
consulte la pag.1,N.° 11)

6,0 Gb/s.

*M2_2,y SATA3_3
comparten carriles. Si
cualquiera de ellos esté en uso,

el otro se deshabilitard.

Base de conexiones USB

Esta base de conexiones

de ventilador de LED S‘D se utiliza para enchufar el

AMD p- conector USB del disipador

(USB_5 de 4 pines) S B SR3 AMD.

(consulte la pag.1, N° 9)

Cabezales USB 2.0 UsB PWR Hay dos bases de conexiones
b

(USB_2_3 de 9 pines)
(consulte la pag.1,N.c 17)
(USB_2_4 de 9 pines)
(consulte la pag.1,N.c 18)

en esta placa base. Cada
cabezal USB 2.0 admite dos

puertos.
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Cabezal USB 3.1 Genl vous Esta placa base tiene otra base
Vbus IntA_PB_SSRX-

(USB3_3_4 de 19 pines) IntA_PA_SSRX- Inth_PB_SSRX-+ de conexiones. Cada cabezal

IntA_PA_SSRX+ GND
(consulte la pag. 1, N.2 8) ono IniA_PB_SSTX- USB 3.1 Genl admite dos

IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+

IntA_PA_SSTX+ GND puertos.

GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1
Cabezal de audio del panel ND sonces Este cabezal se utiliza para
frontal ~out Rer conectar dispositivos de audio
(HD_AUDIOL1 de 9 pines) al panel de audio frontal.
consulte la pag.1,N.c 22 ! QIO
( pag-t ) [ Tourz 1
J_SENSE
ouT2_ R
MIC2_R
MiC2_L

1. El Audio de Alta Definicion (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de
Q conectores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA

para que pueda funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en

nuestro manual y en el manual del chasis para instalar su sistema.

2. Si utiliza un panel de audio AC’97, coloquelo en el cabezal de audio del panel frontal

siguiendo los pasos que se describen a continuacion:

A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Conecte Ground (Conexion a tierra) (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es
necesario que los conecte en el panel de audio AC’97.

E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en
el panel de control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacién” (Recording Volume).

Conectores para el venti-
lador del chasis

(CHA_FANI1 de 4 pines)
(consulte la pag.1,N.c 23)

(CHA_FANZ2 de 3 pines)
(consulte la pag.1,N. 16)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

Conecte los cables del
ventilador a los conectores del
ventilador y haga coincidir

el cable negro con el pin de

conexion a tierra.
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Conector del ventilador de
la CPU
(CPU_FANT1 de 4 pines)
(consulte la pag. 1, N.° 2)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND

FAN_SPEED_CONTROL

12 3 4

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (venti-
lador silencioso) de CPU de 4
pines. Si tiene pensando conec-
tar un ventilador de CPU de 3

pines, conéctelo al Pin 1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24 pines)
(consulte la pag. 1, N.27)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX
de 24 pines. Para utilizar una
toma de alimentacion ATX

de 20 pines, conéctela en los
Pines del 1 al 13.

Conector de alimentacion
ATX de 12V

(ATX12V1 de 8 pines)
(consulte la pag. 1, N.° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX
de 12V y 8 pines. Para utilizar
una toma de alimentacién
ATX de 4 pines, conéctela en
los Pines del 1 al 5.

Cabezal de puerto serie
(COM1 de 9 pines)
(consulte la pag.1,N.° 20)

RRXD1

Este cabezal COM1 admite un
modulo de puerto serie.

Cabezal TPM
(TPMSI1 de 17 pines)
(consulte la pag.1,N.c 21)

.
- ow X
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7 STI9EV
[
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Este conector es compatible
con el sistema Médulo de
Plataforma Segura (TPM,

en inglés), que puede
almacenar de forma segura
claves, certificados digitales,
contrasefias y datos. Un
sistema TPM también ayuda
a aumentar la seguridad en la
red, protege las identidades
digitales y garantiza la
integridad de la plataforma.
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Cabezal de LED RGB
(RGB_HEADERI de 4
pines)

(consulte la pag. 1, N.° 5)

12V G R B

La base de conexiones de LED
RGB se utiliza para conectar

el alargador de LED RGB que
permite a los usuarios elegir entre
varios efectos de iluminacién de
LED.

Precaucion: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 38 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.

Base de conexiones de LED
de VENTILADOR AMD
(AMD_FAN_LEDI1 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, N.° 6)

12V G R B

La base de conexiones de LED
de VENTILADOR AMD se
utiliza para conectar el alagador
de LED RGB incluido con el
disipador AMD. La conexién
del cable permite a los usuarios
elegir entre diferentes efectos
de iluminacion de LED.
Precaucion: Nunca instale

el cable de LED del VENTI-
LADOR con la orientacion
incorrecta ya que, de lo con-

trario, el cable puede dafarse.
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1 BBepeHne

Braropapym Bac 3a IpuobOpeTeHne HafieXXHOIT MaTepiHCKoit mratel ASRock X370M
Pro4, BbIITycKaeMoii IO TOCTOSIHHBIM CTPOIMM KOHTpoteM KoMmaunu ASRock.
Ora MaTepuHCKasA IJIaTa 06ecreurBaeT BENNKOMEIHYIO IPOM3BOUTEILHOCTD 1
OT/IMYAETCA HAJIeKHOI KOHCTPYKIMEl! B COOTBETCTBUY C TPeOOBAHMAMYU KOMIIAHII

ASRoCk B OTHOIIEHN Ka4eCTBA U ONTOBEYHOCTI.

Io npuuume 06Ho8RCHUS CREUUPUKAUUU HA MAMEPUHCKYI0 nam@opMmy U
npozpammnozo obecneuenus BIOS codepicumoe Hacmosuyezo pyKosoocmea mosicen
ObLmp u3MeHeHO 6e3 npedsapumenvrozo ysedomnerus. IIpu usmeHeHUU cO0ePHUMO20
HACMOAU4e20 PYKOBOOCBA €20 00HO8IEHHAS 8epcusi 6ydem 00CmynHa Ha Be6-cailme
ASRock 6e3 npedsapumenvHozo ysedomnenus. IIpu Heo6xo0umocmu mexHu4eckoi
1000epicKU, CBAZAHHOI C MAMEPUHCKOLL NIAMOL, nocemume 8e6-catim u Haildume Ha
HeM UHPOPMALUI0 0 MOOeNU UCNONIb3YeMOTi Bamu Mamepurickoll naamovt. Ha ee6-caiime
ASRock maxksice MOHHO HAilmMU camblil nociedHuil nepevers nodoepiucusaemoix VGA-
xapm u L[T1. Be6-catim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

¢ Marepunckas mrata ASRock X370M Pro4 (dopm-daxrop Micro ATX)

¢ Kparkoe pykoBozicTBO 10 ycTaHoBke ASRock X370M Pro4

e JTuck ¢ ITO mna ASRock X370M Pro4

* 1 X 9KpaH IaHeNM C IOPTaMy BBOJIa-BbIBOJA

* 2 x Kabens nepefadn naHHbIX Serial ATA (SATA) (mprobpeTaioTcs OT/eNTbHO)

e 2 x Bunr 14 rHesfa M.2 (mpro6peTaioTcs OT/AeNbHO)



X370M Pro4

1.2. TexXHNYECKME XapaKTeEPUCTUKN

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

dopm-daxrop Micro ATX
CxeMa Ha OCHOBE TBEPHOTE/IbHbIX KOHIEHCATOPOB

[Moppepxusatorca nmponeccopet AMD APU cepun A (Bristol
Ridge) u IJIT cepuu Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge 1 Pinnacle
Ridge) mox coker AM4

Digi Power design

Cucrema nutanus 9

[ToppmepxuBaeTcs BofAHOE OXMaxKzieHme, 105 Br (Pinnacle Ridge);
ITopepxuBaeTcst BOfsHOe OXIaxKenue, 95 Br (Summit Ridge);
IToppepxmBaeTCst BOAsIHOE OXIaKfieH e, 65 Bt (Raven Ridge)

AMD Promontory X370

JIByxKkaHanbHas namaTb DDR4

4 x rue3ga DDR4 DIMM

ITporeccoper AMD cepuu Ryzen (Pinnacle Ridge) mopepsxusator
mopym namsit DDR4 3200+(0C)/2933/2667/2400/2133, ECC,
non-ECC n Unbuffered*

ITpoueccopsr AMD ceprn Ryzen (Summit Ridge) moamepxmBaior
mopymu namaT DDR4 3200+(0C)/2933

(0C)/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*
ITporeccoper AMD cepuu Ryzen (Raven Ridge) mognepxusaior
mopym namsiti DDR4 3200+(0C)/2933

(0C)/2667/2400/2133, non-ECC u Unbuffered*

Tu6pupHsie poreccopsl AMD 7' okoneHust cepun

A c noppepxkoit DDR4 2400/2133 ECC n non-ECC
HeOyhepr30BaHHON mamMsTI*

*[Ins nponeccopos cepun Ryzen (Raven Ridge) mopynp mamsaru ECC
NOJeP>KUBAETCA TONbKO mpoleccopamy PRO.

* IlomonuuTenbHas nHGOpMaIs npefcTaBaeHa B Crcke
coBmectuMmort mamaTu (Memory Support List ) Ha Be6-caiite ASRock.
(http://www.asrock.com/)

* MakcumasnbHble noggep>xubaeMple yactorsl DDR4 UDIMM cm Ha
cTp. 22.

Makcumanbhbiii 06bem O3Y: 64 I'6

THesma DIMM ¢ 30109€eHbIMM KOHTAaKTaMu 15MK
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Cnor LTI cepunn AMD Ryzen (Summit Ridge u Pinnacle Ridge)
pacwmpeHns e 1x Cnot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxum x16)*
e 1x Cnot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexxum x4)
Tubpupusie npoyeccopst AMD 7" nokonenns cepun A
e 1x Cnot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxum x8)*
¢ 1x Cnor PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexxum x4)
III cepun AMD Ryzen (Raven Ridge)
e 1x Cnot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:pexxum x8)*
e 1x Cnot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:pexxum x4)

* Ilopiiep>XnBaOTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-aucku Tuma
NVMe.

e 1 x PCI Express 2.0 x1

o Tloppmepxka AMD Quad CrossFireX™ u CrossFireX™

lpaduueckaa ° Bcrpoennsiit Bupeoagantep AMD Radeon™ cepun Vega B
noacucTema npoueccopax APU cepun Ryzen*
e Bcrpoennbiit Bupieoaantep AMD Radeon™ R B mporeccopax
APU cepuit A*
*@akTrdecKas Moffiep>KKa 3aBUCUT OT IIPOIieccopa
e DirectX 12, nukcenbHble 1eiiaepsl 5.0
e MakcumanbHbI 06beM 061eit mamaTu: 2 I'b
e Tpu Bupeossixona: D-Sub, DVI-D u HDMI
e Tloppepyxka paboThI C TPEMSI MOHUTOPAMI
o Ilognepxusaercss HDMI ¢ MmakcumanbHbIM paspenienneM fo 4K x
2K (4096x2160) mipu gyacrore o6HOBIeHMs 24 [11 (3840x2160 m1pn
30 I)
¢ Ha spixozie DVI-D nopjepxuBaeTcss MaKCMMa/bHOE paspeleHne
70 1920x1200 mpu gactoTe 06HOBIeHNM: 60 i1
e Makxc. paspeene Ha Bbixoge D-Sub: 2048x1536 mpu yacToTe
o6HoBIEeHM 60 T11
e Tlommepxusatorcsi Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/user),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) 4epes mopr HDMI
(rpebyercst coorBercrBytommit HDMI-mMoHuTOp)
e Tloppepxka ¢pyukiyn HDCP yepes noptet DVI-D n HDMI
e Tloppepxka BocrpoussefieHnsA B pexkume Full HD 1080p Blu-ray
(BD) gepes moprer DVI-D 1 HDMI

3ByK * 7.1-KaHa/IbHbII 3BYK BbicOKOi yeTkocTi HD Audio ¢ 3amuroii
naHHBIX (aymuokoziek Realtek ALC892)
*[I1s1 HaCTPOIiKY 7.1-KaHa/IbHOTO 3BYK BbICOKOIT yeTkocT HD Audio
UCIIONb3YIiTe TIepeHIo ayuonanens HD u aktusupyiite GyHKImIoO
MHOTOKaHa/IbHOTO 3BYKa B aylIMOfIpaiiBepe.
¢ Ilopgpepxka Premium Blu-ray Audio
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® 3aiuTa OT IepeHanpsKeHNs
e KonpeHcatopsl s ayanocucteM ELNA

LAN * PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 M6wur/c
* Realtek RTL8111GR
e Tloppepxusaercs npobysxpeHe mo JIBC
* MonHuesamuTa u 3auTa oT 3/eKTPOCTATUUECKUX Pa3pATOB
e Tlonmep>XuBaeTCs OmpesieNieHNe CeTeBOro Kabers
e Tlogpepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
¢ Ilognepxusaerca PXE

MopTtbl BBOga- * 1xPS/2 mpimn
BbIBOAA Ha e 1xPS/2 pna xnaBuatypsr
3agHeii naHenn ° 1xmopr D-Sub
¢ 1xmopr DVI-D
e 1 xnopr HDMI
e 2xnopr USB 2.0 (3amuToit T 3/1eKTPOCTaTIYECKOTO
HAIPSDKEHS)
e 1 xmopr USB 3.1 Genl tnma C (3aIuToit OT 9/MeKTPOCTATUYECKIX
PpaspsmoB)
e 4xmopr USB 3.1 Genl (3a1utost OT 3/1eKTPOCTaTUIECKOTO
HAIPSDKEHNA)
¢ 1xmnopr JIBC RJ-45 ¢ nuauxaropamu («AKTMBHOCTB/
Coennnenne» n «CKOPOCTb»)
¢ Pazpembl HD Audio: JInHelHbIT BXO / IIepefiHIe AVHAMUKY /
MUKPOGOH

3anomuHaiowme ¢ 4xmopra SATA3 co ckopocTbIo Tlepefaun faHHbIX 6,0 [6nr/c,
ycTpoiictea noppepxka RAID (RAID 0, RAID 1 u RAID 10), NCQ, AHCI n
«TOPAYEro MOJKIIOUEHN».*
* O6ue kaHansl M2_2, u SATA3_3. Ec/n ucrnionb3yercsi OfUH u3
9TUX JIBYX CJIOTOB, BTOPOJI OyeT OTK/II0YeH.
e 1xcnor Ultra M.2 (M2_1), moppepxusaet mogyns M.2 PCI
Express tumna 2242/2260/2280 sinors so Gen3 x4 (32 I'6ut/c) (c
LITT Summit Ridge, Raven Ridge u Pinnacle Ridge) win Gen3 x2
(16 T6ut/c) (c APU cepun A).**
e 1xcmor M.2 (M2_2), nogaep>xuBaet Mogynb M.2 SATA3 tuma
2230/2242/2260/2280 co ckOpocThIO Iepefaun FaHHbIX 6,0 [6nt/c
** Ilopep>KnBaloTCA B KaueCTBe 3arpy309HbIX SSD-aycky Tuma
NVMe.
** IlopmepxuBaetcs komiuiektT ASRock U.2.
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Paszbembl

Mapametpbl
BIOS

KoHTponb
o6opyaoBaHuA

e 1 xxomoxka COM-mopra

¢ 1 x komogka TPM

* 1 X KO/OAKA CBETOAMOAHOTO MHANKATOPA IMMTAHMSA U [THAMMKA

KopIyca

¢ 1 x Komopka cBeropmomHoit RGB-nofcBeTkn
* Tlonmep)KuBaeTcs CBeTOAMOAHAsS TeHTa (MakcumyMm 12 B/3 A,

36 Br).

* 1 X KOZOAKa Ji/1sA MOAK/IIOYeH s CBETOAMOFHON TIOICBETKI

BeHTUNAATOpa AMD.
* Konopka f1/151 MOAK/TIOYEH N CBETOMONHOMN TIO/ICBETKI
BeHTHIATOpa AMD noaep)KBaeT CBETO/[VIOTHbIE TEHTBI
MOIIHOCTBIO He 6o7ee 36 Barr (3 A) u ymmHOIM 10 2,5 M.

* 1 X pasbeM i BeHTUIATOPA oxmaxeHns LI (4-KOHTaKTHbIII)
* Paz’bem IpOIIeCCOPHOTO BEHTU/IATOPA MOA/IEP)KUBAET BEHTHUIATOP C
noTpe6sembM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

°* 2 X pasbeMa Il BEHTU/IATOPA Kopiryca (1 X 4-KOHTaKTHBII, 1 X

3-kOHTAKTHbII) ("YMHBIT" perynaTop CKOPOCTY BEHTU/IATOPA)
* I paspemoB CHA_FAN1 aBTOMaTI4ecKI OIpeiesAeTCs THUIT
TIOZIK/TIOYEHHOTO BEHTHU/IATOPA: 3- M/ 4-KOHTAKTHBIN.

e 1 x paspeM muranusa ATX, 24-KOHTaKTHBII

* 1x paspeM nutaHuA 12 B, 8-KOHTaKTHbI

* 1XxaymopasbeM Ha IIepe/iHeli TaHemn

e 1 x Komozgxa USB 141 BeHTMIIATOPA CO CBETOAVIOTHON

noackBeTkonn AMD

e 2 x komopky USB 2.0 (4 mopra USB 2.0) ¢ saruroit ot

anexTpocrarideckux paspsnos (ASRock Full Spike Protection)

e 1xkomoaxa USB 3.1 Genl (2 mopra USB 3.1 Genl) ¢ 3amuroit ot

anexTpocrarideckux paspsnos (ASRock Full Spike Protection)

e AMI UEFI Legal BIOS ¢ nop/iep>xk0it MHOTOsI3bIYHOT'O
rpaduaeckoro nHTepderica

* Tloppepxxka rexnonorun «Plug and Play»

e CoBMeCTUMOCTD C yIIpaB/ieHneM sHepromnoTpebennem mo ACPI 5.1

o Iloppepxka ¢pynkimu JumperFree

e Ilognepxxusaerca SMBIOS 2.3

® Perynuposka HanpsskeHnit DRAM

e JlaTyMK TeMIIepaTypsl IPOLecCopa/KopIyca

* TaxomeTp BeHTM/IATOPA OX/IAXK/IEHNs ITpoIieccopa / Koprryca

* Tuxas paboTa BEHT/IATOPA OX/IaX/IEHNA IPOIieccopa/KopIyca

* VYmpaBneHue CKOPOCTDIO BPAllleHNA BEHTUIATOPA OXTaKACHUA
Ipoljeccopa/Kopiyca

¢ Konrtponp Hanpspxenmit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore
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OnepaumnoHHble ¢ Microsoft® Windows® 10 (64-paspsjHas)

cncTembl

Ceptudukauyua ¢ FCC,CE
e CoMmectuMocTb ¢ ErP/EuP (Heo6xomum 610K muTaHus,
coorBeTcTBYROIMII cranzapty ErP/EuP)

* C dononnumenvrotl unopmaueii 06 u30enuu MOXKHO 03HAKOMUMDCS HA 6e6-catime: http://www.asrock.com

Criedyem yuumbieamo, 4mo pazeon npoueccopa, 6Ko4as usmenenue nacmpoex BIOS,
npumenenue mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonvsoeanue uncmpymenmos

paszona H UMBIX NPOU3BO0 1, COnpsisiceH ¢ onpedenieHHbiM puckom. Paszon

npoueccapa MOdHem CHU3UMb CMabuibHOCMy CUCHeMbl Ul dadxce npueecmu K
nospemaeuum ee KOMNOHeHmos u ycmpoﬂcm& Paszon npoueccopa ocyuiecmengemcs
nov. Ha cobc i puCK u 3a cobcmaennbiti cuem. Mol He Hecem

0MBeMmcmeeHHOCHb 34 B03MONCHBLIL }/MEP6, BbI3BAHHDBIUL paseorom npoueccopa.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE KOJIIIaYKOBOW
TIEpEMDBIYKM Ha KOHTAKTBI IIEPEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecnu xonmaukoBas TI€peMbIYKa
Ha KOHTAKTbI HE YCTAaHOBJIEHA, IIEPEMbIYKA «Pa3OMKHYTa». Ha PUCYHKE ITOKa3aHa
3-KOHTaKTHast TI€peMbIYKa C 3aMKHYTBIMI KOHTAKTaMI 1n2 IIp1 YCTAaHOBKE Ha HUX

KOJIIIaYKOBOM TIEpEMDBIYKN.

W W

Short Open

ITepembluka cOpoca HACTPOEK

1.2 2.3
" y _
CMOS o o @ Bl o o
(CLRMOS1) 10 YMO/TYaHUIO C6poc nacrpoex
(Cm. crp. 1, Ne 19) CMOS

CLRMOSI ucnionb3yercst aist ypanerns ganabix CMOS. Yto6b1 coOpocuts u
06Hy7II/ITb ITapaMeTpbl CUCTEMBI HA HaCTpOiIKM o yMOII‘{aH]/IIO, BBIK/TIOYUTE
KOMIIPIOTED U M3BJIEKUTE OTK/IHOYNTE Ka6e}'[b NUTAHUA OT UCTOYHMKA IINTAHUA.
Booxaure 15 ceKxyHJ 1 epeMbIYKOit 3aMKHIUTe KOHTaKThI 2 1 3 Ha CLRMOSI Ha

5 cexynp. He copacsiBaiite HacTpoiiku CMOS cpasy mocie o6xosinennst BIOS.
ITpn HeobxopmmocTy c6pocuts Hactpoiiku CMOS cpasy nocie o6HoBnenns BIOS
CHayajIa IlepesarpysuTe CUCTEMY, @ 3aTeM BBIK/IIOUMTE KOMIIbIOTep Iepesi copocom
Hactpoek CMOS. YuTuTe, 4T0 Maposnb, Aata, BpeMs U IpopuIb MOIb30BaTEA 1O

YMOTYaHMIO COPACBIBAIOTCA TONBKO B TOM CTy4ae, ecu ussjeub b6arapero CMOS.

06HYIUMb 3ANUCH NPedblOYULe20 0NPeOeIeHUS 6CKPBLMUS KOPNYCA, UCNOMb3YTime

Q Cépoc nacmpoex CMOS mosncem npusecmu k onpedesieHuo 6ckpuimuio kopnyca. Ymo6ot
napamemp Clear Status (O6Hynums cocmostue) BIOS.
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1.4 Konopku n pasbembl, PacrnosioXXeHHble Ha MaTePUHCKOW
nnarte

Pacnonoxennvie Ha Mamepuncxoﬂ nname KonooKu u paseemol nepemvluKamu

!fi HE sensiomcst. HEycmuHasnusaﬁme HA 9MU KOOOKU MPaS'bZMbI Konnavkoswvle
nepemvIvKu. Yemanoeka konnaukosevix nepemvivex Ha amu KOZOOKU U paseemol moxcem
8vl38amov Heycmpaﬂumae noape}n‘beﬂue Mamepuﬂcxoﬁ naamol.

Konopnxka cucreMHoIt manenmm
(9-xonTakTHas1, PANELI)
(Cm. cTp. 1, Ne 14)

Tlopxmounte
PAacIOIO>KeHHbIe Ha
KOpIIyce BBIKTIOUaTeNhb

MUTaHKA, KHOIKY
nepesarpysKu 1 MHAUKATOp
COCTOSIHUS CICTEMBI K 3TOI
KOJIOZIKE B COOTBETCTBUN

C pacnpepenennemM
KOHTAKTOB,

NIPUBE/IEHHBIM HIKe.
Iepen nopxmoueHeM
Kaberteit onpeyienure
TOJIO>KUTETbHBIN

1 OTPULLATETbHBIN
KOHTAKTBI.

PWRBTN (xnonka numanus):
TTookmoueHue KHONKY NUMAHUS, PACNONIONEHHOLL HA nepedHell narenu Kopnyca. Moo
HACMPOUMb NoPAOOK BbIKIIOHEHUS CUCEMbL C UCNONIb308AHUEM KHONKU NUMAHUAL.

RESET (xnonxa nepezazpysxu):

TlodknoueHue KHONKU nepe3azpy3ku CUCHEMbL, PACHOTIONCEHHOL HA nepedHett naHenu
kopnyca. Haxmume KHONKy nepe3azpysku, 4mo6vl nepesanycmumo KOMnbiomep, eciiu
OH 3a8uUc u HDpMa/leblﬁ 3anycK He603MOMEH.

PLED (ceemo0uo0nbiii UHOUKAMOP NUMAHUS CUCIEMDbL):

TooxmioueHue UHOUKAMOPA COCMOAHUA, PACHOTIONEHHO20 HA hepedHeil naHeau Kopnyca.
CeemoduodHwLii uHOuKamop 2opum, kozoa cucmema pabomaem. Kozoa cucmema
HAX00Umcs 8 pesicume oxcudanus S3, ceemoduod muzaem. Kozda cucmema naxooumcs 6
pexcume oxcudanus S4 unu svikmiouena (S5), ceemoouod He 2opum.

HDLED (ceemo0uo0Hbiii uHOUKamop pabomvt 1#ecmrozo OUcKa):

Ilodknouenue c8emodu00H020 UHOUKAMOPA PABOMbL HECHKO20 OUCKA, PACHOTIONEHHO20
Ha nepedreti nanenu. CéemoduoOHbvIil UHOUKAMOP 20pum, K020a JecmKuii OUcK
BDLNOTHACH CHUMbLEARUE UL 3ANUCL OAHHDLX.

Iepednsis nanenv mosxcem Gvimv pasHoLl HA PA3HLIX KOprycax. B ocHosHom nepedmsis
naweny BKI0UAEM 8 Ce05 KHONKY NUMAHUA, KHONKY Nepe3azpy3ki, c6emoouodmolii
UHOUKAMOP NUMAHUS, CBEMOOUOOHbII UHOUKAMOP PAGOMbL HeCHK020 OUCKA, OUHAMUK
u m. 0. [Ipu nodxknouenuu nepedHeti namenu Kk 3moii K0n00Ke NPABUNILHO NOOKIIOHATLME
1p0800a K KOHMAKMAM.
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Konopgxka cBeToamMogHoro
MHAMKATOPA IUTAHNS U
AMHAMUKA KOpITyca
(7-xonrakrHas, SPK_PLED1)
(Cwm. ctp. 1,\e 15)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY|
+5V |

PLED-

IIpennasHayena

J7IA TIO[IK/TI0YEeH VA
CBETOAMOJHOTO
VHAMKATOPA TMTaHUA 1
IMHAMMKa KOpITyca.

Pazpemsr Serial ATA3 o < ITH YeThIpe pazbeMa

(SATA3_1: ? 2 SATA3 npegHasHaveHbl

Cm. cTp. 1,Ne 13) '<T: l_ I_ '<T: VIS TOAK/TI0YeH s Kabereit

(SATA3_2: c: = = : SATA BHyTpeHHUX

Cwm. cTp. 1,Ne 12) o« - 3aIIOMMHAIOINX YCTPOIICTB

(SATA3_3: .‘E m I- f_: IJ1A TIepefayy TAHHBIX CO

Cwm. cTp. 1,Ne 10) <</() =] =] 5) CKOpOCThIO 10 6,0 T'6/c.

(SATA3_4: * O6mue kaHanb M2_2,

Cwm. ctp. I,Ne 11) u SATA3_3. Ecin
UCIOTIb3YeTCsA OfIUH U3
9TUX ABYX CJIOTOB, BTOPOII
6yneT OTK/TIOYEH.

Konogka USB mis ITa KONOAKA CITYXXUT Jijist

BEHTIIATOPA CO GND MOAIK/TIOYeH Pa3beMa

CBETOMMOMIHON TOICKBETKOI :_+ USB Ha xynepe AMD SR3.

AMD. USB_PWR

(4-xonrakTtHas, USB_5) T

(em. cTp. 1, Ne 9)

Komnogku USB 2.0 USB_PWR Ha cucremnoit iare

(9-xonrakTHas, USB_2_3) P-

(Cm. ctp. 1,Ne 17)
(9-xonrakTHas, USB_2_4)
(Cm. cTp. 1,\e 18)

P-
USB_PWR

pa3MellieHbI IBe KOTOAKN.
Kaxxgas xomonka USB 2.0
MOXKET IIO/IIep)KMBATh [Ba
mnopra.




Konopka USB 3.1 Genl

Vbus

Ha cucremnoit miare

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-xkonTakTHast, USB3_3_4) IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ pasMelneHa offHa KOJIOfKa.
IntA_PA_SSRX+ GND
(Cm. cTp. 1, Ne 8) o T pB_SSTX. Kaxxmas komomka
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+ USB 3.1 Genl MmoxeT
IntA_PA_SSTX+ GND
oo nth P50 [O/IIeP>KUBATB J{Ba IIOPTA.
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
:
7 GND
AyIMOKOTIOfIKa TIepeiHeit A Ara KomogKa
aHen . npefHa3HAYeHA
(9-konTakTHas, HD_AUDIO1) ‘ |~ JUISL TTOIK/TFOYEeH ST
(Cm. cTp. 1,Ne 22) 1 QO g > g ay/IMOYCTPOIICTB K
M lour 1 epeJHeit ayAnonaHes .
J_SENSE
ouT2_R
MIC2 R
MIC2_L

1. Ayduocucmema 8vic0K020 paspeuierus nodoepicusaem HyHKyuio pacnosHaanus

X370M Pro4

S

pasvema, HO 07151 € NPABUALHOLL PAGOMbL HE00X00UMO, 4M0GbL NPOBOO NaHenU KOpnyca
noddepxcuean nepedauy cuenanos HDA. VIHCmpyKuyuu no ycmanoske Cuctmemvt cm. 6
2mMom pyKosodcmae u PyKosodcmee Ha Kopnyc.

. IIpu ucnonvsosanuu ayouonanenu AC’97 nodkmouume ee k ayouokonooxe nepeorei

nawenu, Kax ykasaxo oasee:

A. Iooknouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.
B. ookntwouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) x OUT2_L.

C. Iooknouume nposod sazemnenusi (GND) k konmaxmy 3azemnerus (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs monvko 075 ayouonaesnu
8bicoK020 paspeuwienust. IIpu ucnonvzosanuu ayouonarenu AC’97 ux nodkmouams He

HYHCHO.

E. UYmo6v axmusuposamv nepedHuti mukpodon, nepeiioume na éxnaoxy FrontMic
nawenu ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume

(Ipomkocmo 3anucu).

Pa3beMbl BEHTU/IATOPOB
KopIryca

(4-xonrakTubiii, CHA_FANT1)
(Cm. cTp. 1,\e 23)

(3-xonrtakTHbiii, CHA_FAN2)
(Cm. cTp. 1,Ne 16)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED

IIpenHasHaYeHbI IS
MOJK/TI0OYeHsT Kabereit
Pa3beMOB BEHTU/IATOPOB
U TIOZK/TIOY€H YISl YePHOTO
[IPOBOJA K 3a3eMJ/IEHUIO.
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Pazpem BeHTWISITOpA
OXJTXK/EHMA IPOLieccopa
(4-xonrakrubiit, CPU_FAN1)
(Cm. cTp. 1, Ne 2)

FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE_CONTROL

GND FAN_SPEED_CONTROL

1.2 3 4

ITa MaTepUHCKas

I/TaTa CHabXeHa
4-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM
I MaIOITYMSAIIIETO
seHTATOpa LII1. ECitut BB
cobupaerech MOAKIIOUNTD
3-KOHTAKTHBIl BEHTUIATOP
OXJIaK/IeHNs IIPOLeccopa,
TIO/IK/TI0YAIITE €T0 K
KOHTaKTaMm 1-3.

Paszbem nuranms ATX
(24-xourtakTubii, ATXPWRI1)
(Cm. ctp. 1, Ne 7)

Ora MaTepMHCKas I1aTa
cHabkeHa 24-KOHTaKTHBIM
pasbemoM muranusa ATX.
Yr06bI UCIIONH30BATH
20-KOHTAKTHBI

pasbeMm nuranna ATX,
TIOZIK/TIOYNTE €TO BHO/Ib
KOHTakTa 1 1 KoHTakTa 13.

Paszbem nuranms ATX 12 B
(8-xonTtakTHbIi, ATX12B1)
(Cm. ctp. 1, Ne 1)

Ora MaTepMHCKas I1aTa
cHabXeHa 8-KOHTAKTHBIM
pasbemoM muranusa ATX
12 B. YT06bI 1CIIONTB30BATH
4-KOHTAKTHBIN

pasbeM mmrtanusa ATX,
TIOJIK/TIOYNTE €rO BJIO/Ib
KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.

Konopxka 1mocnenoBaTebHOTO
nopra

(9-xonrakrHass, COM1)

(Cm. cp. 1,Ne 20)

CCTS#1

RRI#1
RRTS#1

DDCD#1

Konogka COM1
MOAJePKUBAET
TOAIK/TIOYeHME MOY/IA
TIOC/Ief{OBaTeNLHOTO MOPTa.
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Komogka TPM
(17-xonTakTHas, TPMS1)
(Cm. cTp. 1,Ne 21)

GND

+3VSB

LADO
+3V
LAD3
PCIRST #

o
o

FRAME
PCICLK

6N O
SERIRQ # —O
S_PWRDWN # —]

GND O
LAD1 —o

LAp2 5
SMB_DATA_MAIN —|

O
ane —o

SMB_CLK_MAIN —

9T10T pazpem obecreunBaeT
MOJIePXKKY CUCTEMBI
Trusted Platform Module
(TPM), koTOpast crioco6Ha
00eceynTh Haf[eKHOE
XpaHeHMe K/Ioyeit,

1 pOBBIX cepTUPNKATOB,
naposesi U JaHHbIX.
Cucrema TPM Taxoxe
TIOBBILIAET YPOBEHDb CETEBOI
6€30IaCHOCTH, 3aLINIIAET
11poBble NEHTUPUKATOPBI
n obecrieynBaeT
LIe/IOCTHOCTD I/TaTGOPMBL.

Konopgka cBeToamomHOM
RGB-nopacBeTkn
(4-xonrakTHasg, RGB_HEAD-
ER1)

(cm. cp. 1, Ne'5)

12V G R B

Kormopika cBeTomogHoit
RGB-noficBeTKM CIIy»Xut

VLS IOJIK/TIOYEeH IS
YVIVHUTEIBHOTO Kabens
cBeropuonHoit RGB-
TO/ICBETKY, KOTOpast
[03BOJIAET Pean30BaTh
PpasnYHbIe CBETOBBIE

b dexrbL.

Banmanne! Kateropmaeckn
3ampelaeTcs MOAKII0YATh
Kkabenn cBeroguognoit RGB-
MOJCBETKM C HapyllleHeM
MOMAPHOCTH, TAK KaK 9TO
MOXeT IPUBECTH K ero
MOBPEXX/IEHUIO.

* JIomOHUTE IbHbIE CBEIEHMS
06 MCIIOTb30BAHNUM ITON
KOJIOJKM CM. Ha CTp. 38.

Kornozka /i1 TIOAKMI09eHIsA
CBETOAMOHON TIOICBETKI
BeHTUAATOpPa AMD.
(4-xonTaktHas, AMD_FAN_
LEDI)

(em. cTp. 1, Ne 6)

12V G R B

Kornopxa 1 opiK/moye A
CBETOIVIOTHON TIOJICBETKI
BeHTIIATOpa AMD
CTIy)KI/[T JUIA TIOOK/ITHYEeHU A
YUIMHUTEIbHOTO Kabensa
cBetouonHoit RGB-
OJICBETKM, KOTOPBI
MOCTABJIAETCS C KY/IEpOM
AMD. Ilogknouns 3TOT
Kaberrb, MOXKHO Pas/IiIHbIe
cBeToBbIe 9 HEKTHL.
Buumanne! Kareropmueckn
3anpemaeTcsa NOAKInYaTh
KaGenb CBETONMOTHON
NOJICBETKM BEHTU/IATOPA

C HapyleHneM
NONAPHOCTH, TAK KaK 3TO
MOKeT NPUBECTHU K €ero
NOBPEKICHNIO.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock X370M Pro4, uma confiavel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

contetido deste manual estard sujeito a alteragées sem aviso prévio. No caso de ocorrerem

Q Como as especificacdes da placa principal e o software do BIOS poderdo ser atualizados, o

modificagdes neste manual, a versdo atualizada estard disponivel no site da ASRock sem
aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o
nosso site para obter informagdes especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé
também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes suportadas no site
da ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa-méie ASRock X370M Pro4 (Micro ATX Form Factor)
¢ Guia de Instalagao Répida da ASRock X370M Pro4

¢ CD de Suporte da ASRock X370M Pro4

¢ 1 x Painel de E/S

¢ 2x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

¢ 2 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)
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1.2 Especificacdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Micro ATX Form Factor

Design de condensador sélido

Suporta soquete AMD série-A AM4 APUs (Bristol Ridge) e CPUs
série Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge e Pinnacle Ridge)

Digi Power design

Design com 9 fases de alimentagao

SuportA 105W Water Cooling (Pinnacle Ridge); Suporta 95W
Water Cooling (Summit Ridge); Suporta 65W Water Cooling
(Raven Ridge)

AMD Promontory X370

Tecnologia de memdria DDR4 de dois canais

4 x Slots DIMM DDR4

CPUs série AMD (Pinnacle Ridge) suporta DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC, sem
memdria intermedidria*

CPUs série AMD (Summit Ridge) suporta DDR4 3200+(0C)/2933
(0C)/2667/2400/2133 ECC & nido ECC, sem memoria inter-
medidria*

CPUs série AMD (Raven Ridge) suporta DDR4 3200+(0C)/2933
(0C)/2667/2400/2133 nao ECC, sem memoria intermedidria*
APUs AMD 7 Ger Série A suportam DDR4 2400/2133 ECC e ndo

ECC, sem memoria intermedidria*

* Para CPUs série Ryzen (Raven Ridge), ECC s6 é suportado com
CPUs PRO.

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da AS-

Rock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

* Por favor consulte a pagina 22 para suporte de frequéncia méxima
DDR4 UDIMM.

Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB
Contato em Ouro 15y nos slots DIMM
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Slot de ex-
pansao

Graficos

Audio

CPUs AMD Série Ryzen (Summit Ridge e Pinnacle Ridge)

1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x16)*
1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)

APUs AMD 7 Série A

1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)*
1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)

CPUs AMD Série Ryzen (Raven Ridge)

1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:modo x8)*
1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:modo x4)

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

1 x slots PCI Express 2.0 x1
Suporta AMD Quad CrossFireX™ e CrossFireX"™

AMD Radeon™ Integrado Série Vega Graficas na Série Ryzen
APU*
AMD Radeon™ Integrado Série R Gréfica em Séries A APU*

* Suporte atual pode vairar por CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0

Memoria compartilhada maxima de 2GB

Trés opgoes de saida de graficos: D-Sub, DVI-D e HDMI
Suporta configuragio com trés monitores

Suporta HDMI com resolugdo max. até 4K x 2K (4096x2160) @
24Hz / (3840x2160) @ 30Hz

Suporta DVI-D com resolu¢ao méxima de até 1920x1200 @ 60Hz
Suporta D-Sub com resolugao maxima de até 2048x1536 @ 60Hz
Suporta Auto sincronizagio labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI (E necessdrio um
monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP com Portas DVI-D e HDMI

Suporta reprodugio Full HD 1080p Blu-ray (BD) com Portas
DVI-D e HDMI

Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de
audio Realtek ALC892)

*Para configurar Audio 7.1 CH HD, é necessario usar um moédulo de

audio de painel frontal HD e habilitar o recurso de dudio multi-canal

pelo driver de dudio.

Suporte dudio Blu-ray superior
Suporta protegao contra sobretensao
Fones de Audio ELNA
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LAN

E/S do painel
posterior

Armazena-
mento

¢ LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s PCIE x1
¢ Realtek RTL8111GR

¢ Suporta Wake-On-LAN

¢ Suporta Protegdo contra Relampago/ESD
¢ Suporta Detecgiao de Cabo LAN

¢ Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Suporta PXE

e 1xPorta PS/2 para mouse

e 1x Porta PS/2 para teclado

e 1x Porta D-Sub

e 1x Porta DVI-D

e 1x Porta HDMI

e 2x Portas USB 2.0 (Suporta Prote¢do ESD)

e 1xPorta USB 3.1 Genl Tipo C (Suporta Proteciao ESD)

e 4 x Portas USB 3.1 Genl (Suporta Prote¢do ESD)

e 1xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE VE-
LOCIDADE)

o Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /

Microfone

e 4 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suportaRAID (RAID 0, RAID 1,
e RAID 10), NCQ, AHC e Conexdo a Quente*
*M2_2, e SATA3_3 compartilham vias. Se qualquer um deles estiver
em uso, o outro sera desativado.
¢ 1x Soquete Ultra M.2 (M2_1), suporta mddulo tipo PCI Express
tipo 2242/2260/2280 M.2 até Gen3 x4 (32 Gb/s) (com Summit
Ridge, Raven Ridge e Pinnacle Ridge) ou Gen3 x2 (16 Gb/s) (com
APU Série A)**
¢ 1 x Soquete M.2 (M2_2), suporta mddulo tipo
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagdo
** Suporta Kit ASRock U.2
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Conector

Funcgées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

e 1 x Suporte porta COM
e 1x Plataforma TPM
e 1 x LED de alimenta¢io e Cabegote de Autofalante
e 1 x Cabecote de LED RGB
* Suporta Tira de LED até 12V/3A, 36W
¢ 1 x Cabegote de LED Fan AMD
* O suporte de LED do ventilador AMD suporte tiras de LED de
carga maxima de 3A (36W) e comprimento ate 2,5M.
¢ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimentagdo méxima 1A do ventilador (12W).
e 2 conectores ventilador chassis (1 x 4 pinos, 1 x 3 pinos) (Controle
de Velocidade da Ventoinha Inteligente)
* CHA_FAN1 podem detectar automaticamente se ventoinha de 3
pinos ou 4 pinos esta em uso.
¢ 1x Conector alimentagdo ATX 24 pinos
¢ 1x Conector de energia 8-pinos 12V
¢ 1x Conector de 4udio do painel frontal
¢ 1 x Cabecgote USB de Ventoinha de LED AMD
¢ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Protegdo ESD)
¢ 1x Plataforma USB 3.1 Genl (Suporta 2 portas USB 3.1 Genl)
(Suporta Protegao ESD)

e AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
¢ Suporta “Plug and Play”

e ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar

¢ Suporta jumperfree

e Suporte SMBIOS 2.3

¢ Multi-ajuste de Voltagem da DRAM

e Sensor de temperatura da CPU/Gabinete

o TacOmetro da Ventoinha da CPU/Gabinete

o Ventilador silencioso de CPU/Chassis

¢ Controle de multi velocidade da Ventoinha da CPU/Gabinete
e Monitoramento da tensio: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

¢ Microsoft® Windows® 10 64-bit
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Certificacoes ¢ FCC,CE

* Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagdo
preparada para ErP/EuP)

* Para obter informages detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste
A das definicées na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagao
de ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade

do sistema ou mesmo causar danos nos comp tes e dispositivos do seu sist Ele

deve ser realizado por sua conta e risco. Ndo nos responsabilizamos por possiveis danos
causados pelo overclocking.

Portugués
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sao configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de
jumper nos pinos, o jumper é "Aberto". A imagem mostra um jumper de 3 pinos cujos

pinol e pino2 estdo "Curtos" quando a tampa do jumper é colocada nestes 2 pinos.

S

W W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS 1.2 2.3
(CLRMOSY) oo oo
(ver p.1,N.° 19) Padrao Apagar CMOS

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar
os pardmetros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e
desplugue a tomada da alimentagao. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa
de jumper para fazer curto do pino 2 e do pino3 no CLRMOSI por 5 segundos. No
entanto, nao apague o CMOS logo apds ter realizado a atualizagao da BIOS. Se vocé
precisar apagar o CMOS logo apds ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera
primeiro iniciar o sistema e voltar a encerrd-lo antes de apagar o CMOS. Por favor,
observe que a senha, data, hora e perfil padrao do usudrio serdo apagados s6 se a
bateria CMOS for removida.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a opgao do
BIOS "Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers so-
bre estes terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores
ird causar danos permanentes a placa-mde.

Suporte do painel de sistema PLED Ligue o botao de

ED-
(PAINEL1 de 9 pinos) PWRE N alimentagao, o botdo de

(ver p.1,N.0 14)

reinicializagao e o indicador

END do estado do sistema no

RESET# .
chassi deste suporte, de

HDLED- .o
HDLED* acordo com a descricdo

abaixo. Observe os pinos
positivos e negativos antes
de conectar os cabos.

Conecte o botdo de alimentagcdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma
para desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

Q PWRBTN (Botio de alimentagdo):

RESET (Botao de reinicializagio):

Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentacdo no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sis-
tema estiver nos estados de suspensdo S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver
no estado de suspensao S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel
frontal consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo,
um LED de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao
conectar seu modulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios
e 0s pinos correspondem de forma correta.
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LED de alimentagéo e
Cabecote de Autofalante
(SPK_PLED1 7 pinos)
(ver p.1,N.2 15)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
+5y |

o
1_O[O|O

PLED+
PLED+
PLED-

Conecte o LED de
alimentagao do chassi e o
autofalante do chassi a este

cabegote.

Conectores série ATA3
(SATA3_1:

ver p.1, N.° 13)
(SATA3_2:

ver p.1, N.° 12)
(SATA3_3:

ver p.1, N.° 10)
(SATA3_4:

ver p.1, N.o 11)

SATA3_1 SATA3_3
I—1

—7
—1—13

SATA3_2 SATA3_4

Estes quatro conectores
SATA3 suportam

cabos de dados SATA
para dispositivos de
armazenamento interno
com uma taxa de
transferéncia de dados de
até 6,0 Gb/s.

*M2_2,e SATA3_3
compartilham vias. Se
qualquer um deles estiver
em uso, 0 outro sera

desativado.

Cabegote USB de Ventoinha
de LED AMD

(USB_5 de 4 pinos)

(ver p.1,N.29)

GND
P+

P
USB_PWR

Este cabegote ¢ utilizado
para conectar o conector
USB ao Dissipador de calor
AMD SR3.

Suportes USB 2.0
(USB_2_3 de 9 pinos)
(ver p.1,N.217)
(USB_2_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 18)

p-
USB_PWR

Haé dois cabecotes nesta
placa-mae. Cada suporte
USB 2.0 pode suportar duas

portas.
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Suporte USB 3,1 Genl Vous Ha um cabegote nesta
Vbus IntA_PB_SSRX-

(USB3_3_4 de 19 pinos) Inth_PA_SSRX- Inth_PB_SSRX+ placa-mée. Cada suporte

IntA_PA_SSRX+ GND
(ver p.1,N.° 8) onp IntA_PB_SSTX- USB 3.1 Genl pode

IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+

IntA_PA_SSTX* oND suportar duas portas.

GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
;
Suporte de audio do painel eNp cncer Este suporte destina-se a
frontal ‘ "oumn conexao dos dispositivos
(HD_AUDIOL1 de 9 pinos) IO |O de dudio no painel de dudio
(ver p.1, N.° 22) ! QIO frontal.
‘ [ Tourz_t
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L

deverd suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugées no

Q 1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi

nosso manual e no manual do chassi para instalar o seu sistema.

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal
de acordo com os passos abaixo:
A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte 0 Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligagao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé nio precisa
ligd-los ao painel de dudio AC’97.

E. Para ativar o microfone frontal, v a guia “Microfone Frontal” no painel de controle

Realtek e ajuste o “Volume de gravagao”.

Conectores da Ventoinha do
Chassi

(CHA_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.°23)
(CHA_FAN?2 de 3 pinos)
(ver p.1,N.° 16)

FAN_SPEED_CONTROL Por favor, conecte os
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND conectores do ventilador e

cabos do ventilador aos

corresponda o fio preto no

pino terra.

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
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Conector da Ventoinha da
CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.22)

FAN_SPEED

FAN_sPEED_CONTROL conector de ventilador da

FAN_VOLTAGE_CONTROL
GND

1.2 3

4

Esta placa mée inclui um

CPU (Ventilador silencioso)
de 4 pinos. Se vocé pretende
conectar um ventilador da
CPU de 3 pinos, por favor,

conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentacdo ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.27)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimentagdo
ATX de 24 pinos. Para
utilizar uma fonte de ali-
mentagdo ATX de 20 pinos,
introduza-a no Pino 1 e
Pino 13.

Conector de alimentagao de
12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)

(ver p.1,N.o 1)

Esta placa-mae inclui um
conector de alimenta¢ao
de 12V ATX de 8 pinos.
Para utilizar uma fonte

de alimentagdo ATX de 4
pinos, introduza-a no Pino
1 e Pino 5.

Suporte da porta serial
(COM1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.° 20)

RRXD1

DDTR#1
DDSR#1

CCTS#1

Este suporte COMI1 recebe

um modulo da porta serial.
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Suporte TPM
(TPMS1 de 17 pinos)
(ver p.1,N.221)

Este conector suporta

um sistema com Modulo

de Plataforma Confiavel
(TPM), que pode

armazenar com seguranca

GND —}

HO|O4+— GND
SERIRQ # —O| O4—+3VSB
O
GND —O|O4— LADO
LAD1T 1O |Of— +3V
LAD2 —(O| O4— LAD3
[O[Ol— PciRsT #
[o[o FrRAME
AN9 —O|Of— PCICLK

SMB_DATA_MAIN —}

chaves, certificados digitais,

S_PWRDWN # —

senhas e dados. Um sistema
TPM também ajuda a

melhorar a seguranca de

SMB_CLK_MAIN —

rede, a proteger identidades
digitais e a garantir a

integridade da plataforma.

Cabegote de LED RGB Cabegote RGB LED ¢
(RGB_HEADERI de 4 pinos) 12VG R B usado para conectar o cabo
(ver p.1, N.°5) de extensio de RGB LED
que permite aos usudrios
escolher entre vérios efeitos
de iluminagao LED.
Atengao: Nunca instale
o cabo RGB LED na
orientagao errada; caso
contrario, o cabo pode ser
danificado.
* Consulte a pagina 38 para
obter mais informagdes

sobre esta plataforma.

Cabegote de LED FAN AMD Cabegote de LED FAN AMD

(AMD_FAN_LED]1 4 pinos) by v ¢ usado para conectar o cabo

(ver p.1, N.°6) de extensdo de LED RGB
que vem com dissipador de
calor AMD. A conexao de
cabo permite aos usudrios
escolher entre vérios efeitos
de iluminagao de LED.
Atencao: Nunca instale
o cabo FAN LED na
orientacdo errada; caso
contrario, o cabo pode ser
danificado. 111



1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock X370M Pro4, niezawodnej

plyty gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme ASRock,
rygorystyczng kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng
konstrukeje, spelniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o

wysokiej jakosci i wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktuali-
zowane, zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia. W

przypadku jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie
dostepna na stronie internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana
jest pomoc techniczna w odniesieniu do tej plyty glownej, nalezy odwiedzic strone
internetowg w celu uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie
internetowej ASRock, mozna takze pobrac liste najnowszych kart VGA i obstugiwanych
CPU. Strona internetowa ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

o Plyta gléwna ASRock X370M Pro4 (Wspodtczynnik ksztattu Micro ATX)
o Skrécona instrukcja instalacji ASRock X370M Pro4

* Pomocnicza ptyta CD ASRock X370M Pro4

¢ 1x ostona panelu Wejécia/Wyjscia

o 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

e 2x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma e Wspdlczynnik ksztaltu Micro ATX
* Konstrukcja kondensatorami statymi

CPU e Obstuga APU serii AMD Socket AM4 A (Bristol Ridge)

i CPU serii Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge oraz
Pinnacle Ridge)

¢ Digi Power design

¢ Sekcja zasilania 9 Power Phase Design

¢ Obstuga chtodzenia wodnego 105W (Pinnacle Ridge);
Obstuga chtodzenia wodnego 95W (Summit Ridge);
Obstuga chtodzenia wodnego 65W (Raven Ridge)

Chipset e AMD Promontory X370

Pamiec e Technologia pamieci Dual Channel DDR4

¢ 4x gniazda DDR4 DIMM

e Seria CPU AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) z obstugg DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamieé
niebuforowana*

e Seria CPU AMD Ryzen (Summit Ridge) z obstuga DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC,
pamie¢ niebuforowana*

e Seria CPU AMD Ryzen (Raven Ridge) z obstugg DDR4
3200+(0C)/2933(0C)/2667/2400/2133 nie-ECC, pamieé
niebuforowana*

e Seria APU A AMD 7-¢j generacji z obstugg DDR4
2400/2133 ECC i nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*

* Dla serii CPU Ryzen (Raven Ridge), ECC jest obstugiwana
tylko z CPU PRO.

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej
ASRock w celu uzyskania dalszych informacji.
(http://www.asrock.com/)

* Sprawdz strone 22 w celu uzyskania informacji o maksymal-
nej obstugiwanej czestotliwosci DDR4 UDIMM.

e Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB

e 15y pozlacane styki w gniazdach DIMM
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Gniazdo rozsz- Procesor serii AMD Ryzen (Summit Ridge oraz Pinnacle

erzenia Ridge)

1 x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x16)*
1 x gniazdo PCI Express 2.0 x 16 (tryb PCIE3:x4)

Seria APU A AMD 7-ej generacji

1 x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x8)*
1 x gniazdo PCI Express 2.0 x 16 (tryb PCIE3:x4)

Procesor serii AMD Ryzen (Raven Ridge)

1 x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIE2:x8)*
1 x gniazdo PCI Express 2.0 x 16 (tryb PCIE3:x4)

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

Grafika o

1 x gniazdo PCI Express 2.0 x1
Obstuga AMD Quad CrossFireX™ i CrossFireX™

Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w
APU serii Ryzen*

Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii R w
APU serii A*

* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU

DirectX 12, Pixel Shader 5.0

Maks. wspotdzielona pamie¢ 2GB

Opgje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, DVI-D i HDMI
Obstuga trzech monitorow

Obstuga HDMI z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K
(4096x2160) przy 24Hz / (3840x2160) przy 30Hz

Obstuga DVI-D z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy
60Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 2048x1536 przy
60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i
HBR (High Bit Rate Audio) z portami HDMI (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)

Obstuga HDCP z portami DVI-D i HDMI

Obstuga odtwarzania Blu-ray (BD) Full HD 1080p z
portami DVI-D i HDMI
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Audio e Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio
Realtek ALC892)

* Aby skonfigurowa¢ dzwigk 7.1 CH HD wymagane jest uzycie
modutu panelu czotowego HD i wlaczenie funkeji dzwieku
wielokanatowego za posrednictwem sterownika audio.

* Obsluga audio Blu-ray Premium

* Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

¢ Nasadki audio ELNA

LAN ¢ PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
¢ Realtek RTL8111GR
e Obstuga Wake-On-LAN
e Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferyc-
znymi/ESD
¢ Obstuga wykrywania kabla LAN
e Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Obstuga PXE

Tylny panel e 1 x port myszy PS/2
Wejscia/Wyjscia e 1 x port klawiatury PS/2
e 1 xport D-Sub
¢ 1xport DVI-D
¢ 1xport HDMI
e 2xporty USB 2.0 (Obsluga zabezpieczenia ESD)
e 1xport USB 3.1 Genl typu C (Obstuga zabezpieczenia
ESD)
e 4xporty USB 3.1 Genl (Obsluga zabezpieczenia ESD)
e 1xporty LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED
SPEED)
¢ Gniazda audio HD: Wejscie liniowe / Glo$nik przedni /
Mikrofon

Przechowywanie e 4xzigcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID 1
i RAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug*
* M2_2 oraz SATA3_3 wspdldziela $ciezke. Jezeli jedno z nich
jest w uzyciu, drugie zostanie wylaczone.
e 1x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obsluga Key M typu
2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2
PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s) (z Summit Ridge, Raven
Ridge oraz Pinnacle Ridge) lub Gen3 x2 (16 Gb/s) (z APU

serii A)**
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Zikacze

Funkcja BIOS

Monitor sprzetu

e 1x gniazdo M.2 (M2_2), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s

** Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

** Obstuga ASRock U.2 Kit

* 1 xzlgcze gléwkowe portu COM

* 1xzlacze gléwkowe TPM

¢ 1xdioda LED zasilania i zlacze glowkowe glosnika

* 1xzlgcze gléwkowe LED RGB

* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
* 1 xzlgcze gléwkowe LED wentylatora AMD
* Zlacze gtéwkowe LED wentylatora AMD obstuguje paski
LED o maksymalnym obcigzeniu 3A (36W) i dtugosci do 2,5 m.
¢ 1 x zfacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Z1acze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksy-
malnym pradem zasilania wentylatora 1A (12W).

* 2 x zfacze wentylatora obudowy (1 x 4-pinowe, 1 x
3-pinowe) (Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa
wentylatora)

* CHA_FAN1 moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany
jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.

¢ 1x 24 pinowe zlacze zasilania ATX

e 1x 8 pinowe 12V zlgcze zasilania

¢ 1xzlgcze audio na panelu przednim

e 1 xzlacze gléwkowe wentylatora LED AMD

e 2 xzlgcza glowkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portow USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)

e 1x porty gtéwkowe USB 3.1 Genl1 (obstuga 2 portéw USB
3.1 Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

¢ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI
¢ Obstuga “Plug and Play”

e Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1

e Obsluga bezzworkowa

e Obstuga SMBIOS 2.3

¢ Wiele regulacji napigcia DRAM

e Wykrywanie temperatury procesora/obudowy

e Tachometr wentylatora procesora/obudowy

e Cichy wentylator procesora/obudowy

o Sterowanie wieloma predkosciami obrotowymi wentylatora
procesora/obudowy

¢ Monitorowanie napigcia: +12V, +5V, +3,3V
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System * Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
operacyjny
Certyfikaty * FCC, CE

* Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z
gotowoscig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszg strong internetowg:

http://www.asrock.com

z regulacjg ustawiert w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub
uzywaniem narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac
na stabilnos¢ systemu lub nawet powodowac uszkodzenie komponentéw i urzqdzeri
systemu. Powinno to zostaé zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za
mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.

f Nalezy pamigtac, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”. Ta ilustracja pokazuje 3-pinowq zworke, ktorej pinl i pin2 sg “Zwarte”, a nasadka

zworki jest umieszczona na tych 2 pinach.

S

W W

Short Open

Zworka usuwania danych 12 2 3

2 pamisei CMOS ons oo

(CLRMOSI1) Domyslne  Usunigcie danych z pamigci CMOS

(sprawdz p.1, Nr 19)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usunac¢ i
zresetowad parametry systemu do ustawienn domyslnych, wylacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadki zworki do zwarcia
pindéw pin2 i pin3 CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci
CMOS zaraz po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z
pamigci CMOS po zakoniczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych
z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy
pamigtad, ze hasto, data, czas i domyslny profil uzytkownika zostang usuniete tylko po
wyjeciu baterii CMOS.

Po usunigciu danych z pamigci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyregu-
Iuj opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usung¢ zapis poprzedniego stanu
naruszenia obudowy.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

Whudowane ztgcza gtéwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé
zworek nad tymi ztgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami
glowkowymi i zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

Zijcze gtéwkowe na pan- Podlgcz do tego ztacza

elu systemu glowkowego przetacznik

(9-pinowe PANELI) zasilania, przelacznik

(sprawdz p.1, Nr 14) 1 resetowania i wskaznik stanu
systemu na obudowie, zgodnie z
HDLED- P .
HDLED+ pokazanym ponizej przydziatem

pinéw. Przed podiaczeniem kabli
nalezy zapisa¢ pozycje pindw

plus i minus.

Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowaé

Q PWRBTN (Przelgcznik zasilania):

sposob wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):

Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przetgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komputer zawiesi sig i nie
wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED
jest wlgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig
w stanie uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie
uspienia S4 lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy.
Dioda LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera
przede wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania,
diode LED aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu
przedniego obudowy do tego ztgcza glowkowego upewnij sie, ze jest prawidtowo dopa-
sowany przydziat przewodéw i przydziat pinéw.
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Dioda LED zasilania i SPEAKER Podlacz to tego zlacza
zlacze gtowkowe glo$nika DUNEI) ;y MY gltowkowego diode LED zasilania
(7-pinowe SPK_PLED1) sV Cl) & obudowy i gloénik obudowy .
(sprawdz p.1, Nr 15)
1 (I) @)
PLED+|
PLED+
PLED-
ZYacza Serial ATA3 @ = Te cztery ztacza SATA3
[s2} [s2]
(SATA3_1: E |- E obstuguja kable danych SATA dla
sprawdz p.1, Nr 13) o ==l wewnetrznych urzadzen pamieci
(SATA3_2: ;I 2' z szybkoscig transferu danych do
sprawdz p.1, Nr 12) E |_ E 6,0 Gb/s.
(SATA3_3: @ =@
d2 p.L Nr 10) *M2_2 oraz SATA3_3
?Is)j:;;;i N wspoldzielg Sciezke. Jezeli jedno

sprawdz p.1, Nr 11)

z nich jest w uzyciu, drugie

zostanie wylaczone.

Zlacze gtéwkowe

To ztacze gléwkowe jest uzywane

GND
wentylatora LED AMD Py do podlaczania zlgcza USB na
(4-pinowe USB_5) Z'SB - radiatorze AMD SR3.
(sprawdz p.1, Nr 9) 1 )
Zkacza gtéwkowe USB 2.0 USB_PWR Na tej plycie gtéwnej znajduja
o

((9-pinowe USB_2_3)
(sprawdz p.1, Nr 17)
(9-pinowe USB_2_4)
(sprawdz p.1, Nr 18)

sie dwa zlacza glowkowe. Kazde
ztacze gtowkowe USB 2.0 moze
obstugiwac¢ dwa porty.

ZYacza gtéwkowe USB 3.1
Genl

(19-pinowe USB3_3_4)
(sprawdz p.1, Nr 8)

Vbus

Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy

Na tej plycie gléwnej znajduje sie
jedno zlacze gléwkowe. To ztacze
gltowkowe USB 3.1 Genl moze

obstugiwa¢ dwa porty.
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Zacze gtowkowe audio GND
PRESENCE #

) MIC_RET
panelu przedniego ‘ ouT RET
(9-pinowe HD_AUDIO1) & O‘
(sprawdz p.1, Nr 22) ‘I IQlO Q

‘ [ Toura_L
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2_L

To zlacze glowkowe stuzy do
podtaczania urzadzen audio do

przedniego panelu audio.

przewdd panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy

: 1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidtowo

wykonaé instrukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.
2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu glowkowym

audio panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uzi ie (GND) do uzi

ia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzg wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich

podtgczaé dla panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek

Control i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania’.

Z¥acze wentylatora FAN_SPEED_CONTROL

obudowy CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

(4-pinowe CHA_FAN1) GND
(sprawdz p.1, Nr 23)

(4-pinowe CHA_FAN2) GND
FAN_VOLTAGE

(sprawdz p.1, Nr 16) FAN_SPEED

Podlgcz przewody wentylatora
do zlacza wentylatora i dopasuj
czarny przewdd do styku masy.

ZYacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FAN1) AN SPEED
(Sprawdz’ pl) Nr 2) FAN7VOLTAGE70?SI:"II:')RC;L

1.2 3 4

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zltacze wentylatora CPU

ran_speen_control (Cichy wentylator). Jedli planow-

ane jest podlaczenie 3-pinowego
wentylatora CPU, nalezy je
podlaczy¢ do pinow 1-3.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz p.1, Nr 7)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe ztgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 11 pinu 13.
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Zkacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz p.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe ztgcze zasilania ATX
12V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.

Zkacze gtéwkowe portu
szeregowego
(9-pinowe COM1)

CCTS#

1

To ztacze gtéwkowe COM1
obstuguje modul portu

szeregowego.

RRI#1
RRTS#1

(sprawdz p.1, Nr 20)

DDCD#1

Zkacze gtéwkowe TPM

- To ztacze obstuguje system Trust-
(17-pinowe TPMS1) g% ¢

ed Platform Module (TPM), ktory

+3V
PCIRST #

(sprawdz p.1, Nr 21)

SERIRQ #
S_PWRDWN #

LAD2

LAD1
SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

ans

moze bezpiecznie przechowywaé
klucze, certyfikaty cyfrowe, hasta
i dane. System TPM pomaga
takze w zwigkszeniu zabezpiec-
zenia sieci, ochronie cyfrowych
danych osobowych i zapewnieniu
integralnosci platformy.

Zkycze gtéwkowe LED
RGB

(4-pinowe RGB_HEAD-
ER1)

(sprawdz p.1, Nr 5)

12VG R B

To zlacze glowkowe jest uzywane
do podtaczenia przedluzacza
LED RGB, ktéry umozliwia
uzytkownikom wybodr sposrod
roznych efektow $wiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac¢ kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza glowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 38.
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Ztacze gtéwkowe LED
wentylatora AMD
(4-pinowe
AMD_FAN_LED1)
(sprawdz p.1, Nr 6)

12V G R B

Ztacze glowkowe LED wentyla-
tora AMD jest uzywane do
podlaczenia przedtuzacza LED
RGB, dostarczonego z radia-
torem AMD. Polaczenie kablowe
umozliwia uzytkownikom wybér
sposrod roznych efektow wiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac¢ kabla LED wentylato-
ra w nieprawidtowym kierunku;
w przeciwnym razie kabel moze

zosta¢ uszkodzony.
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o PCIExpress 2.0 x16 &% 1 7} (PCIE3:x4 X )

e

*NVMe $SD & -6 U] 232 A8 7531 =5 ]
« PCI Express 2.0 x1 &5 1 7|
« AMD Quad CrossFireX"™ 2! CrossFireX™ 2] ¢
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aﬂ_\ﬂ *
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e -
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Short Open

Clear CMOS 4 3 1_2 2_3
(CLRMOS1) o o) e o
(1 507,19 W = 3t 7]#-3k  Clear CMOS
=)

CLRMOS1 & A}-8-3}o3 CMOS ol A4 dlo]E & 2] & 5= .

gl el E XS | R Ay o2 2o|3sled ARHE ny AY =
== AT FAH A uu}]/gx]g 15 2 Zeh oo =

CLRMOS1 ©] # 2 ¢} 3 3 & 5 2§t v A 7]4] 4]
2] o] = CMOS & “2416}2] upAl Al 2. BIOS ddlo] EE 2k = 3 2] & CMOS
S Yo A, $A A =ES FEHE Fulo] L qdHo]E
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m
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=
=
O
w

Status( e X7 ) 7 o] 2] A 3 ¢] WEf ol tf et 7] FE A P-4
AL

Q CMOS & 2] & %A o] = F#l o] ZE 5% 51]c}. BIOS 5+  Clear
E ZHs}o
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o TYRVERRE

o 9 BHFT =z — ARG
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3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC, 33X ', /> ECC,
TNy T 7 —RAETRIGLE T, *
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« 1xPCI Express 3.0 x16 A1y k (PCIE2:x8 E— F)*
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*M2_2, BEU SATA3 3 1L —2ZHHLE T WO HIE
ENTWVBEEIE MO 1 DN E T,

o 1x7)VET M2 V7w MM2_1DJdRK Gen3 x4(32 Gb/sXSummit
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E 70> A 05 AR §BIC12, Realtek 1> N E1— )L N7 )LD [ FrontMic | X
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1 2

FAN_SPEED_CONTROL

3 4

CORYP—HR—FiF4 ¥
Y CPUTTVHETTY)
ORI R—DEEHENT
WE9,3 D CPU 77
VT A EICE.
(<7 BN 7t 7 T PN QY
Y,

ATX BRI 2
(24 ¥/ ATXPWRI1)
(p.1.No. 7 ZH#)

ZOXYP—HR—Rid 24 &
> ATX EFRaR 72—
WEMHEINTOET, 20
YD ATX Bz
TRIUZEV 1L 135
ICEbETHERLTITZ
AN

ATX 12V BRI AT X —
(8 ¥ ATX12V1)
(p.1.No. 1 Z)

ZOXYP—H—FiIs
> ATX12V BT
Z—hEEFEN TV T,
4 ¥ D ATX BIFRA
FBHIE V1 &5 FIC
BOETHERL TS
U,

VT IVIR—= Ay A — RRXD[SEFE#QW T COMI Ny R —IFY
(9 > coM1) geTs U7 )VR—REY2—)l
(p.1.No. 20 ZHIRLTLE ; Y R—FLET,
W) RRTGH
DDCD#1
TPM N\ & — R Pw e COAXIZ—F T
(17 ¥ TPMS1) 22 238028  FuRrTSuRTA—L
(p.1.No.21 ZHBHL T2 X EYa—)V(TPM) VAT
) clofolololelolelo A%ﬁf~l~bi¥£%/
cs:coszgzze ZOVEEIHE I SAT — R,
T5ETC I TS
o S TENTEET,TPM &
i AT LI wy FT—
JEFaVTAZED T
DRVHEHE R R L.
T IV TA—LDER

M RRELE T,




RGB LED N\ & —
(4 ¥ RGB_HEADER1)
(p.1.No. 5 Q)

12V G R B

RGB LED "\ & —(&
RGB LED #EE7 —7 )LD
PRUCAIN, 2hick
DIA—P—FTEER
LED AEHIRN A SEERG
BHTEWNTEET,

3 : RGB LED 7 —7)V
WEIE S 72 A O
FienTLIEE W, [HiE-
i firae
=7 )VhHITACe
DHVET,

*TNG 2 DDAy R —D
FELWEHHNZDWLTIS 38
N—=VZBLUTLIEE
Y,

AMD 77> LED \w X —
(4 ¥ AMD_FAN_LED1)
(p.1.No. 6 &)

12V G R B

AMD 77> LED N\ —
ZiIHLT AMD b—h
OB LTV RGB
LED M —7 )V HiiL
F9. =TIV ERERTN
W =3I EE R
LED T4 7+ 27 3Rk
RTEXT,

HE: 77 LED 7 —7
WG F= A5 o A1
BOTIEE, BhE- T
FCHON 2 —T )L
HHHT 2R HET,
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KA
1 &
SRR SEAEEE X370M Pro4 “EMY » IX /@ IR S 88— 51 7™ R ST B bR e AR =
FIERE AT SERT MY o CRRILRT & 1 28 T AN 2 M A& ERIAE st Fl sl

Lt
Ae °

FTAITEA] » WIERKFMEEITIEL » WIEFHIR AL AT EERAG | - F
NTTEBINHT TR ° RS I FPFATEARTTF » 15 I TTRI%
LIEK THEFTHZBHIIS 8. o B5th ] LITEEE05G FHERFT VGA FF1 CPU 3
FFINFE o HEEEPATY hitp://www.asrock.com °

Q HITLWHE R BIOS EfFATREEEFT » Bl » KFAAIAZATREAHERTEEL »

1.1 83%5F

o 1EEE X370M Pro4 £ (Micro ATX & ~T)
o 18 X370M Prod uH 73R

« 18 X370M Prod SHFLE

« 1x1/0 [Hif

« 2x H{T ATA (SATA) #iEsk (&)

o 2xBRez (fE M2 SRPEGEA )  (GEM)



X370M Pro4

1.2 }&
FE « Micro ATX HUf& R~
o TRERRAR I
CPU o+ HF AMD Socket AM4 A F2 51| APU (Bristol Ridge) I Ryzen
%I CPU (Summit Ridge * Raven Ridge f/1 Pinnacle Ridge)
 Digi Power design
o 9 FJFAHBT
o HF 105W K BUA (Pinnacle Ridge) 3 2 FF 95W 7K LA
(Summit Ridge)  F7#F 65W JKIFHELI (Raven Ridge)
:T,"(H' ; o AMD Promontory X370
nE « JW#iE DDR4 NTFRIA

« 4xDDR4 DIMM &

« AMD Ryzen 2% CPU (Pinnacle Ridge) 3§ DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC FJE ECC » JEZ A
T— *

« AMD Ryzen 5271 CPU (Summit Ridge) %7 #F DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC [ JE ECC » FE
RRNTE *

« AMD Ryzen 2%l CPU (Raven Ridge) 3§ DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 JE ECC » JELG A
T— *

« AMD 7 fX A %] APU 7 DDR4 2400/2133 ECC [ JE
ECC > JEZ AT *

* X F Ryzen 2% CPU (Raven Ridge) > {X PRO CPU 37§
ECC °
*1F 2[R ZE G _E () Memory Support List ( AfFZH#513%)
THEENE © (http://www.asrock.com/)
“ 1% %45 22 T1 [ f% DDR4 UDIMM et K7 H#AIZR o

. XFRRGENTFRASE ¢ 64GB

« DIMM FfEH 15 1 Sfifss
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E i AMD Ryzen %%l CPU (Summit Ridge 0 Pinnacle Ridge)

« 1x PCI Express 3.0 x16 ffifl§ (PCIE2 : x16 f&z{) *
« 1xPCI Express 2.0 x16 il (PCIE3 : x4 1% )

AMD 7 X A &% APU
« 1xPCI Express 3.0 x16 ffif§ (PCIE2 : x8 =) *
« 1xPCI Express 2.0 x16 il (PCIE3 : x4 1%={)

AMD Ryzen %%l CPU (Raven Ridge)
« 1xPCI Express 3.0 x16 ffif§ (PCIE2 : x8 =X ) *
« 1xPCI Express 2.0 x16 il (PCIE3 : x4 1%={)

* ¥ NVMe SSD HTEE5hE:
o 1x PCI Express 2.0 x1 1§
« #f AMD Quad CrossFireX"™ Fll CrossFireX ™

&g « Ryzen Yl APU FHT#ERL AMD Radeon™ Vega 47 [EJE *
« A %5 APU FIHJEERK AMD Radeon™ R 257 EJE *
* LR FFRTREN CPU A2k
e DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o EKHTENTE 2GB
o 3 REEIHETT © D-Sub ~ DVI-D ] HDMI
. XE=LER5
o T HDMI » 24Hz BT KD HFZRANE 4K x 2K
(4096x2160)/30Hz s AT 34 (3840x2160)
« FF DVI-D » 60Hz BT A/ H2RIA 1920x1200
« SFF D-Sub » 60Hz B F A/ HE2R5E 2048x1536
oSBT HDMI i (FREIFRAR) HDMI Ioras) FF Auto
Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC Fl HBR ( Ei3#HZ8 &
)
« 3BiT DVI-D fll HDMI Ui [ 57#f HDCP
« @it DVI-D Il HDMI %t 37 £5 42 ={F 1080p Blu-ray (BD)
i

gl o BENEFITIEER 7.1 CH SiE &0l (Realtek ALC892 &
Hgm AR )
*EELE 7.1 CH EE &9 » T B A mnE B RS R A
IR EIIR T 8 25 Sl S A RE -
o {7 Blu-ray HHIF
o REFRIBGRT
« ELNA A
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LAN

EER 10

=il

0o

« PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Realtek RTL8111GR

o 715 Wake-On-LAN ([_EHAfig )

o ZFFEEH /ESD [RI

o ZFF LAN £240500

o ZFEFERESIKIN 802.322

« ZFFPXE

« 1xPS/2 EFriHE

o 1xPS/2 B RO

« 1xD-Sub U]

« 1xDVI-D 5[

« 1xHDMI B

« 2xUSB2.0 %M (SZFf ESD ££4)

« 1xUSB3.1 Genl 2% C 5T (SZFF ESD {£4)

« 4xUSB 3.1 Genl il (37 ESD {#4)

« 1xRJ-45 LAN i1 » #7 LED (ACT/LINK LED # SPEED
LED)

o EEEMHETL - BRI /BT g 1 Z N

+ 4xSATA3 6.0 Gb/s # 1 > SZFF RAID (RAID 0 ~ RAID 1 I
RAID 10) ~ NCQ > AHCI FlI##h *
* M2_2 fll SATA3_3 HLZHIE o MIRH B —PTEHA > IS —
GHEEER -
o IxEBHFM2EO (M2_1) » FHF2242/2260/2280 M.2
PCI Express KR » 57 1H Gen3 x4 (32 Gb/s) (Summit
Ridge ~Raven Ridge /I Pinnacle Ridge ) B¢ Gen3 x2 (16 Gb/s)
(A %% APU) **
o 1xM2EEO (M2.2) » 377 2230/2242/2260/2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s F: itk
> S7HF NVMe SSD R{ERE 7%
> RHEEE U2 B

« 1x COM ik
« 1xTPM ¥
o 1x FJF LED fI$%7 pa 2
« 1xRGBLED #k
* R 12V/3A, 36W LED 4] 4%
« 1x AMD JA\5 LED
* AMD RS LED B2HIZZFFRA R 61800 3A (36W) ~ IR R KER

2.5 KM LED 4T % o 151



« 1xCPU RNGEEO (44f)
*CPU MmO e 1A (12W) ZHZR[) CPU MU °
o 2xMIFEREEED (1x4%f,1x3%F) (BRENEEREEE
i)
* CHA_FAN1 A] LLE & 3 $HAEE 4 #HI XS R STEREA
o 1x24 %1 ATX HLIFEET
o 1x 8% 12v HFEO
o 1x HIHARE S
« 1x AMD LED X5 USB #H
« 2xUSB 2.0 #E (37FF 4 4~ USB 2.0 ¥ » 37£F ESD 1£F7)
« 1xUSB3.1 Genl £l (372 1> USB 3.1 Genl Ui » £

Ff ESD 1#477)
BIOS ThiE « AMI UEFI Legal BIOS * % 1EE GUI
LETSN . ZFF CENRERIA”

« ACPI 5.1 FEAMAEEEE (4
o XFFRPEE (jumperfree)
« SMBIOS 2.3 3 f¥

« DRAM HL[E% RIEE

EFiE o CPU/ HLAER LR
« CPU/ HLFERGEFGH T
« CPU/ HLFEHHHE Nm
o CPU/ HLFE R 2 s B ]
o FEEWIFE : +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ Veore

BERG « Microsoft® Windows® 10 64-bit

N . FCC~CE
o ErP/EuP ZFF (FTE I ErP/EuP HIHEIR)

* BRI ARG E o TEVIIAIEA T, ¢ http://wwwasrock.com

FEHE=T7H TR - EHTATRE A FNAZIR GHIFEE N » EEEXTRGEHIHLFATR
ST © ATTIXTL (B B M2 ATE A& o 2ol IV i THaAime
JRHIBPT T 7

: AN HEEGI A E —E NS - E15 1% BIOS 1RE > /f “EHIEHIR” » 3
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1.3 BiZig &

L R AT S BBk - FFBRERIESE R X LR B - BRER “REERT - AIRX
SEEHI R SRR ERE - ke UTRET o BLIRIEOR 3 FTBREL o HBRAMBIETES
B 1 DM 2 £ A R -

S 7

Short Open

&R CMOS Bk£% - 53
(CLRMOS1) m @m

(ZILEFEITT 5 191) EISTN 7 CMOS

CLRMOS1 P EERR CMOS HfEHE - ZERIE B 250 5 5B

B ERIITENL o NIRRT IRk o S 15 IS o (FRBERIE R
CLRMOS1 _FAEHE 2 FOETHE 3 Rz 5 ©  (HRZ > 1§01 54T BIOS J5 7Rl
B CMOS #5135 ZHENITERY, BIOS BEH#T/EIRER CMOS LS /R4 »
FEE X S B HUTIERR CMOS HR1F « i8VER » 2565 ~ HE ~ i F0H R ERA
Fo 8 S A EET T CMOS HLHlLE A 2 #iE b

TR LG CMOS » HLFEFTIF £ HRFeE] o 154 BIOS AT “Clear Status™
(EBIRE) IR EIRET— T PR ANSHIL R
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1.4 HREFERIFNE O

WREBIFIEE LI T/RBEE - TEFRBIANTRE X LB L o 1Bk EGIEEEE]
XLEEPIFIEEC]_EAF AN LHGE R A NERET ©

SRUR TR PR N T TR AL -
(9 %f PANEL1) FFLFE BRI ERIR O
(ZWEL1TT 14 1) EHEF RGNS

TR LA - 1E
BEHRIRITHIC N IER

HDLED-

HDLED+ FHE o

PWRBIN (HEHX) :
E L FERTETI AR o BEA] LU E (& BB IR T K3 509 77 2C

RESET (EEHX) :
EREIWAEHTER LATEETF  AIRITEYIEN] » TEITIE HEVEE) » #
EETTXEREITED] -

PLED (Z4EELED) :

ELEE I AERTETI AT VG TERAT © RS FHR(FRT » I LED JZt ° %4
LLTE S3 FEHRIXZSHT + Mk LED [AMF o A LT S4 BEARXCAS B (S5) KT » M
LED K °

HDLED (f§#8;55) LED) :
ELEEHAERTETIR AR E 5 LED #AT o B IETE N G A X0+ I
LED JZ#t »

AT ARG LG T IR B AT 57 © BB E R E T X ~ EBETT

K~ #JF LED ~ {71 1%5) LED # /T ~ i/ as < © 14 0LAE R AE ZF I
LEHIAT » BRAEL B FIET I 7 P AE R DR
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FEIR LED FI# 75 aizi
(7 ¥t SPK_PLED1)
(ZIETH151)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY
+5V |
L

TE LR R LED AIHL
TP e R E LR -

ERAT ATA3 20
(SATA3_1:

SO 1T 13 4)
(SATA3_2:

ZIE 1T 12 4)
(SATA3_3:

SO 100 H 10 4)
(SATA3_4:

ZIHE 1T H1 )

SATA3_1 SATA3_3
—] —3

I—]] I——1

SATA3_2 SATA3_4

IXPOS SATA3 53 HF
B 6.0 Gb/s R (L i
SRR N BRI S H
SATA KLk -

* M2_2 Fl1 SATA3_3 3£ %
HE o R HAp—

EF » MU — AR s
ﬁEj °

AMD LED A5 USB ##
i

(4%t USB_5)

(ME 1T E o)

GND
Pt

p.
USB_PWR

It EEBIA TiZ%EH: AMD SR3
BlEhgs FfY USB B2 -

USB 2.0 2

(9% USB_2_3)
(ZNEL1TE17 1)
(9%TUSB 2.4)
(ZUE1T -5 181)

USB_PWR
P-

UL A 2 A ER -
&> USB 2.0 IR LA
TR AR -
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USB 3.1 Gen1

Vbus

BEFM A — gl -

Vbus IntA_PB_SSRX- "

(19 4t USB3_3_4) £~ USB 3.1 Gen1 fZHf
(BT A) | ewfolopmersss  ATLISCRAE MR o

FITTED AR At 2 ©resences WL R T B %

(9%t HD_AUDIOL1)
(ZNEL1TE221)

EEEEATE SR ©

Q 1 EE TR » (YR LHIEINES AN AT fF HDA 7 RELEH LIF °

B IR EA 0T F A FIYLAE F AT LR 5T

YIRS AC'97 EHTEINT + 181G LI T 2B B 2R & A <
A. f¥Mic IN (MIC) ZFZF|MIC2_L °
B. /¥ Audio_R (RIN) i%£#%]OUT2 R » 1% Audio_L (LIN) ###|OUT2 L °

C. M (GND) EEEE|# i (GND) -

D. MIC_RET fl] OUT_RET R/ F &g 5 IR o EA 7 10 AC97 EHIE

WEZEL]T

E. ZE/FRIZE M » 15F5E) Realtek FERIEIHR_LHT “FrontMic™ (HIZ M)
JETTF » 1% “Recording Volume” (REEH) °

MLFE XUmHE
(4%t CHA_FAN1)
(ZILEFELTT 5 231)

(3% CHA_FAN2)
(ZILFELTT  H161)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE

FAN_SPEED

RN RSOEEEI NG
O R A UL e
BT -




FAN_SPEED

CPU m%*ﬁu FAN_VOLTAGE_CONTROL
(4%t CPU_FAN1) GND
(BMFELIT HE24)

1.2 3 4

FAN_SPEED_CONTROL

I EM R 4 51 CPU X
F(BE ) #20 -
ISR RS 3 4t
CPU AR » B EER
FIFHE 1-3 -

ATX HJREE
(24 ¥ ATXPWR1)
(BRE1T B7)

FE AR AL 24 £ ATX
R o S 20 £
ATX R > IF AT 1
FIEHI 13 #EE

ATX 12V B 8 5 I EMER M 8 £ ATX
(84 ATX12V1) Loon 12V FEHE ] - B
(BUE LT 511 - 4B ATX A - S

B 1 A5 5 HEEETS -

TR W COM1 I 8 17

CCTS#1

(9%t comi)
(ZIE1TT 5201 ) ;

RRI#1
RRTS#1

DDCD#1

Uit IR @

TPM

(17 $t TPMS1) g5 8288%¢
EMEIT B A) b L |||
(ZUELTO 2T SEreERees

GND
SERIRQ #
S_PWRDWN #

GND

LAD1
LAD2

SMB_DATA_MAIN

SMB_CLK_MAIN

ans

42 1345 Trusted
Platform Module ({S{E
AR TPM) R
AT LL TG 25
BFIE ~ BRI
TPM A GEtha] LLEE Bt
SRR (RIPECTE
B RT& 7E 5 -

X370M Pro4

157



158

RGB LED #2#l RGB LED i F§ T1%#% RGB
(4- #f RGB_HEAD- 12V G R B LED ZEK:2% » Al A ks
ER1) R LED AT R -
(ZNE1TE54) AE: RGBLEDZRHEH
BEYINEEIR. T, Z&4ie
R
“ES B 38 T1 [ fRiX %
BT EN -
AMD M7 LED #2i AMD 7 LED ) T%
(4 £ AMD_FAN_ by v 1% AMD HUAARIH7 Y RGB
LED1) LED ZE 2% o Ui L)

(ZIELTFe )

ik A P OEEEANEY LED 478
TR o

AE: NELEDZREKH
BEYINEIR. TN, &45ie
A .



X370M Pro4

B {5 B SR EFRR

FARRER R THRAE B MG R PRI E L B S)/T 11364-2006 THLT
(R MH RGN SRR ) > B E R ML TR » #ELIAE R & B8
R ERNE S Y BT RN EUR A SN B ZE AR T PR RS R G B
NG ~ W P&l IR EAHARR o (K SRR o SR A i 2 FR RS AR
FEWE—ZR o B—hZ TR 52 R E AR o mtaT st Ei 2
PR IAR S 10 4F -

10

AFSAEYRATENBHRREERA
TR T R R B PR ST R GER R A R - SR TR
ReijiB o

%B,{/:F%W ﬁ%%ﬁﬂﬁ?ﬁ%
Y (Pb) | #7 (Cd) | 7K (Hg) | <MEE (Cr(VI)) | % EE (PBB) | % 1R it (PBDE)
EIESZE
rayas | X | O O © © ©
ANE R pES
Bk Ko gt X (0] O O O (0]

O: ZonZH B A EYIFAEZAEFTE R & BIITE SI/T 11363-2006 FRAERLE
FIREZRLIT -

X: R E R E EVNE DGR T i & BB S)/T 11363-2006 i
HUEHIFREEOK - SRZER AT G R EERE + 2002/95/EC HIRLYE ©

&L WSR2 R ERER - RIEERES EAMRIT ©
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1 &

TR IR B 2EEE X370M Prod AT » A B KL ERAS
B GHBR TSRS N, o AR S BRI FRRE T AT R IR AR R
B it R R

| P
Ao
&
[

TS LB K BIOS BLAEAIRE BT IERT » FTLIE FIABAI G B E T8

Q HI o ZIEFMEEFEL » FJEEEALETRIGERIRA » THINGH] © EHE
T B LRI IR SETE » L B TATHEI A A LG e P TN E &
7l o Ll A] LITEZESEAEIS L FIRFTHT VGA R CPU SCHRIEH

FEHESH http://www.asrock.com ©

1.1 BRAT

o FEHE X370M Prod4 FHEHR (Micro ATX J5T)
« HEEE X370M Pro4 PLH 7GR

o FEZL X370M Prod IR

o 1x1/O ERINE

« 2xSerial ATA (SATA) ZERHERR CEF)

o 2xBEH GEAR M2 ) GEF)
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1.2 /%

TR o Micro ATX R~f

LEEE ST ZLS
o [BEIREEAHG

CPU o SZ1E AMD Socket AM4 A #51] APU (Bristol Ridge) B Ryzen
£7%!] CPU (Summit Ridge * Raven Ridge % Pinnacle Ridge)
 Digi Power design
o 9 BIFAHNIRRR
o 1% 105W 7K (Pinnacle Ridge) ; 2 4% 95W 7K (Summit
Ridge) : 7% 65W 7K{45 (Raven Ridge)

BE#R o AMD Promontory X370

EoiEee . HEHiE DDRA4 SO Ff

« 4xDDR4 DIMM ffilii

« AMD Ryzen 2% CPU (Pinnacle Ridge) 1% DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & FE ECC ~ HEfZ{EAT
=G

« AMD Ryzen 2% CPU (Summit Ridge) %7 §% DDR4
3200+(0C)/2933 (0C)/2667/2400/2133 ECC & FE ECC ~ £
R ErAL IS R *

« AMD Ryzen 5271 CPU (Raven Ridge) 1% DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 FE ECC ~ HEAZ{ERD
=G

« AMD % 7 f{ A 2%1] APU % #% DDR4 2400/2133 ECC & FF
ECC ~ MEfZ Erac S HE *

* #{#H Ryzen 71| CPU (Raven Ridge) > {# PRO CPU SZf%
ECC °
*IFEHE LG - FER R, OISR SR -
(http://www.asrock.com/)
* §/7> DDR4 UDIMM = #EZ 1% » FE2RE 22 H ©

o BARRMEIEHEAR © 64GB

o 15u FiEHE R

IEFRIGE AMD Ryzen 5%l CPU (Summit Ridge J Pinnacle Ridge)
« 1xPCI Express 3.0 x16 f@ifilfi (PCIE2 : x16 f&=) *
« 1x PCI Express 2.0 x16 fif§ (PCIE3 : x4 f5xX)
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AMD £ 7 { A 51 APU
« 1xPCI Express 3.0 x16 ffifli (PCIE2 : x8 &) *
« 1xPCI Express 2.0 x16 f@ifli (PCIE3 : x4 f&3X)
AMD Ryzen %%l CPU (Raven Ridge)
« 1xPCI Express 3.0 x16 ffifi (PCIE2 : x8 &) *
« 1xPCI Express 2.0 x16 f@ifli (PCIE3 : x4 f&X)

* S7FE NVMe SSD 1 B G Bk
« 1x PCI Express 2.0 x1 ffif#§
« 1% AMD Quad CrossFireX"™ J CrossFireX ™

BERE o $&470 AMD Radeon™ Vega Series Graphics ZEfA Ryzen
51 APU
o & AR APU [ AMD Radeon™ R AFIFHRF *
* FRXSIR AT RERE CPU B

e DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0

o RAHHELIERE 2GB

o —(EEFHHEE © D-Sub ~ DVI-D 5z HDMI

. TER=H =y b

o TR S ATE 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @
30Hz fEHTEER) HDMI

o HTIREEIE 1920x1200 @ 60Hz fEFTER DVI-D

o ISR 2048x1536 @ 60Hz fEHTELRY D-Sub

o ZHREH HDMIEESR (FHA HDMI Bitigs) 1Y)
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR (& fif

TLEREH)

« F4E& DVI-D K HDMI EEERAY HDCP

« ZPEEE DVI-D [z HDMIEEHRER] Full HD 1080p B¢
(BD) &l

7.1 CH HD &l &N 477 (Realtek ALC892 EaTEEAR )

yjAb

* EEFLE 7.1 CH HD Bl - WA HD Fiik & s -
5 A REN A2 2CRUH 2 B E B A RE -

o EREEERCE

o TIRZEWRE

o ELNA HZHER

I
g

LAN « PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Realtek RTL8111GR
o SRR
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#&mEtR /0

HERE

o EER FERE

o SZIE LAN fEHREH]

o Z$% Energy Efficient Ethernet 802.3az
« SUEPXE

o 1xPS/2 ¥y ELEEHR

o 1xPS/2 SR H R

o 1x D-Sub ;EEEH

« 1xDVI-D j##EH

« 1x HDMI Bz

o 2xUSB2.0 HHHR (FIFEHENRE)

« 1xUSB 3.1 Genl Type-C :BEzHR (SZIREFEFE )

o« 4xUSB3.1 Genl R (ZEEFFEIRHE)

o 1xRJ-45 LAN ;##EIE » & LED (ACT/LINK LED F SPEED
LED)

o HD HHUEFL : FRE&HA R EMIV 2850

o 2 4 x SATA3 6.0 Gb/s $25H » %1% RAID (RAID 0 ~ RAID
1~ Bl RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI JZEMafi *

*M2_2 fo SATA3_3 HFHEIE o Q1FE— (M EEMH A > Hfth
e -

o 1xUltra M2 #fi8 (M2_1) > 4% 2242/2260/2280 M.2 PCI
Express i (FREFE Gen3 x4 (32 Gb/s) ) FER (Fifis
Summit Ridge ~ Raven Ridge /% Pinnacle Ridge) EX Gen3 x2

(16 Gb/s) (FLfi A 51 APU) **
o 1xM2HFE (M2_2) , 3288 2230/2242/2260/2280 M.2

SATA3 6.0 Gb/s Al
3% NVMe SSD {/E BBt R
o EREEEE U2 B

« 1x COM HERYEST
« 1xTPM HEgt
o 1x 5 LED B\ HEst
« 1xRGBLED HE&f
* F T SC1 12V/3A » 36W LED {51
« 1x AMD Al LED #ESt
* AMD JE\5 LED #E$f LED Jei5f RS H8 3A (36W) B & A
2.5 NRIERE -
« 1xCPU B7#5H (4-pin)
* CPU Jil R EEFE S B s 1A (12W) JAURIZHZSAY CPU AR o
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BIOS IDEE

TR

o 2 x BEERJEE BRI (1 x4-pin > 1x3-pin)  (EREEA a3l

PR
* IR 3-pin BY 4-pin AREA S > 7] EH){EH CHA_FANI1 °

o 1x24 pin ATX ZE R

« 1x8pin 12V BEFEH

o 1 x B E B

« 1x AMD LED JEJ3 USB HE&t

« 2xUSB2.0 St (4% 4 USB 2.0 HHHR) (L&
Re&)

« 1xUSB 3.1 Genl #E#t (3ZF% 2 {il USB 3.1 Genl ;#E:R ) (32
TR IR )

« AMI UEFI Legal BIOS %% #% GUI 371
o« 248 THEREENA

o ACPI 5.1 FF&IAEE 5 B BARE

o RGP

« T SMBIOS 2.3

. DRAM E% B

o CPU /W5 IR E

o CPU /H&5% B FRHEHET

« CPU /H5sHE S

o CPU /B¥5RE\ R 25 B B el

o FERESPE : 412V ~ 45V > 3.3V ~ Veore

o Microsoft®” Windows® 10 64-bit

« FCC~ CE
o ErP/EuP ready (ZEEL{ifi ErP/EuP ready ZEIFHLIERT )

* YT AR E A 75 HT#E%; ¢ http://www.asrock.com

é AT ANTERE » A AT RE FEAE AR LT » B 17 3% BIOS HHIZE ~ #f
SRR S E A 17 /e HI A T AL © REAE AT RE B i B R HIREE 1 -
KB EGEERHITT I RIEEEK G - BIEETT AIFEERERIAE - #

T TSRS R T BEAR T A &
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1.3 BHRERTE

fil (7198 AR EBRAY 7T 2 o E BRI ETES I B - BBk R TG o B
AYARIEETERI L - 3Bk TRARL  BIPIRETE 3-pin BHRHIBMGEE
£ pinl J pin2 IRf » SERR{ESIIIE £y THEREL ©

1. H
Short Open
15FE CMOS Bk
(CLRMOS1) 1.2 2_3
(HEB2ME1E > W o o [ (o o
19) THEY EFR CcMOS
fERTF|H CLRMOS1 {EFR CMOS HE R} o FHENE IR K B R i 2 B TR

BT o AH/CRAPHEENSERIR BRI T E IR ERRA BRI o 1R 15 % >
1 PR ERIERE CLRMOST _EAY pin2 & pin3 KT 5 7 o Tl » FEATER
#7 BIOS 1437 AR CMOS © FHETAEHHT BIOS %37 AlNEFR CMOS » HILLE
SeEFTREN R - IREHSEITIERR CMOS BhERITBARK - FH51EE » REENH
CMOS FEMIF A EiEER S ~ A ~ W B 50 A & THAR AL M o

HLER CMOS » FIRE @ (RAIFIRGRFARL - 7% BIOS 278 [EIRINES » B
FRIEFTHEEL T ZZ I REHTFCER
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1.4 TREBFETRIZEE

SRR
(9-pin PANEL1)
(GEBZHFE1H » W

14)

WELEE RIZTAGEANCOHR © 75 NG IARITETE T LA RAZIA L - NFBARITE
TEGERT R L » R ERWR A N Z 1A -

ZHFREEIE A S -

HDLED-
HDLED+

PURBIN (& HFE B )
BEREE R ATENR LTI o AT 2R E (AR AR A A IRAT 772 o

RESET (E# #H) :
BRI EHIER AR o 2 BN B ST EATHE) - # T &
RG] EFTRCB BN ©

PLED (%4 % LED) :

LR TR LIRS TAE © RAEIETEEIFRF » I LED @75 » %
AR S3 FEHRIREENF » LED BFFEPTEE  RATEA S4 MEHRIRRERCRTRE (S5) B »
LED @/E -

HDLED (A /%8 LED) *
EHE PR ATETIR_LAIERETE) LED © BEIRIE TE-BK B A BRI » LED 872
Lo

B BRI AT R 7 £5F 1I] © BT R A o 2R HI B VR A ~ el ~ B
LED ~EFEFE) LED ~I RE AR 5% al ET A E LB I AT
FATEE TR Rt IR ES IERETATT ©

AHRIE LU RS BED G
s LR EIRBARE ~ Ak
PR S R AR R
BELHER o fEEETR



IR LED K\ HEst
(7-pin SPK_PLED1)
(FE2RIE 1 H > Wk

15)

SPEAKER
DUMMY

DUMMY
v |

1

YA EIR LED Rl
I BB E IS o

Serial ATA3 #Z5H

(SATA3_1:

(FFE2E5 1 H » W
13)

(SATA3_2:

(FFE2E5 1 H - W
12)

(SATA3_3:

(FFE2E5 1 H - W
10)

(SATA3_4:

(FFE2E5 1 H - W
11)

SATA3_1 SATA3_3
— 1
[—1 [——]

SATA3_2 SATA3_4

SE VYA SATA3 HETHES S 1R
MNEBEETFAE BN SATA &
BHERR » B = A1 6.0 Gb/
s A RMEZ

*M2_2 [ SATA3_3 #H
S o MFHE—{H ETER
Hrp o HAt§ eriEm o

AMD LED J@l/5 USB kgt
(4-pin USB_5)
(FE2HFE1H w9

GND
P+

p.
USB_PWR

LLHESF I E % AMD SR3
B EHY USB #5538 -

USB 2.0 HEgt
(9-pin USB_2_3)
(GE2ZHE1E » W%
17)
(9-pin USB_2_4)
(GE2ZHE1E - W%
18

—

USB_PWR
p-

p-
USB_PWR

AERR EEERREEE
$F o & USB 2.0 HEpHE57]
AR (B o
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USB 3.1 Gen1 HEST MR E A —EPESt -

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19-pin USB3_3_4) i pn ssexfO[OF mapo.ssre % USB 3.1 Genl HEEHE A
(FESHHE1H - fEbks) owiolormress  SEIRRA(EEHIR -
mon or OIC oummy
AT E A HEST N sENCES FHEEHE M R E A

(9-pin HD_AUDIO1) M e BEERHEHREH

(FEZHFE 15 - Rk

22) !
out2_L
J_SENSE
MIC2_L

L ERENTE A R E R E R M EEH] (Jack Sensing) » (B4 LHIETHRAR L
JHSG 1% HDA 7 REIFHEE(F o A5 IKAF M RBGRF MR HZHER o

FRHE AC'97 BRI » FAtZ LU F B A R R TR & Al BEET -
A fF Mic IN (MIC) ##F MIC2 L »
B. % Audio_R (RIN) ###% OUT2 R Af¥ Audio_L (LIN) Ef#ZE OUT2 L °
C. 54 (GND) H#E#E#HM (GND) o
D. MIC_RET Js OUT_RET [£{# HD ZFRIERIEH o BT BEE AC'97 E7RE
e [EEE
E. EZHBFTZE 7 » F5HTTE Realtek ZEFIETHTHI [FrontMic) 1Z#77%

TEREER -

i e Rt T FAN_SPEED_CONTROL S P A 2
(4-pin CHA_FAN1) e Voiree HEOR - AL R B
GR2HEE 1 H » ek GND EHRA -

23)

(3-pin CHA_FAN2)
(GE2HEE1E W% oo

16 > FAN_SPEED
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(4-pin CPU_FAN1) e R (B % -

CPURBRHEIE  eavvormee contmor | o AEREHRECH 4-Pin CPU
(FH2H5 1 H - R85 2)

1T EHEE 3-Pin CPU
JET » FE5HEE Pin1-3 »

12 3 4

ATX FEIFH20H 12g AR —#H 24-pin
(24-pin ATXPWR1) ATX BFHEH - & S
(GERBE 1 E - 8 7) 20-pin ATX HIRHLIES -

FATHA Pin 1 Jz Pin 13 °
1100 13
ATX 12V FE 5 8§ o 5 AAEBEMBC i —#H 8-pin
(8-pin ATX12V1) R ATX 12V R - 55
(HEMH 1 - @5 mE (P 4-pin ATX (LIS

%% »Z51H A Pin 1 2 Pin 5 °

Itk coM1 HERH SRR F1)E
PRIRIEAE

Ryl e R e gt
(9-pin COM1)
(FE2RIE 1 E > Wk

20)
TPM HEgt Lo . bwx  UETEEREWTALM
(17-pin TPMS1) 8 32980 (TPM) % » AIREIREE
(FE2BE 1 H > iR e e WA -
21) KB RHIZZ o TPM A
ossoggzze  AAILEKEE (7
TEECCTIIT BB URETLEE
5 5 d P
z 3
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RGB LED #E&t
(4-pin RGB_HEADER1)
(GEZHFE1E > W9 s5)

12V G R B

RGB LED FEEt AR &R
RGB LED ZERAR » A
F 5 E & FE LED HHEASL
% °

B oo g e
% % RGB LED &% - %
RIART i AT -

* RN EFEHES A
A - FEREHEE 38 H o

AMD FAN LED #E#t
(4-pin AMD_FAN_
LED1)
(GEZHE1E Wik e)

12VG R B

AMD FAN LED HE$HF Y
HEE AMD BUELERBENTY
RGB LED ZEREAR o 8
SR AT A e A
LED HHHRZLAR -
R R ST
% FAN LED # s 2 p
FRT A
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Bentuk dan Ukuran Micro ATX
Desain Kapasitor Solid

Mendukung Soket AMD APU Seri AM4 A (Bristol Ridge) dan
CPU Seri Ryzen (Summit Ridge, Raven Ridge, dan Pinnacle
Ridge)

Digi Power design

Desain 9 Fase Daya

Mendukung Pendingin Air 105W (Pinnacle Ridge); Mendukung
Pendingin Air 95W (Summit Ridge); Mendukung Pendingin Air
65W (Raven Ridge)

AMD Promontory X370

Teknologi Memori DDR4 Dua Kanal

4 x Slot DIMM DDR4

CPU seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memori
tanpa buffer*

CPU seri AMD Ryzen (Summit Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 ECC & non-ECC,
memori tanpa buffer*

CPU seri AMD Ryzen (Raven Ridge) mendukung DDR4
3200+(0C)/2933 (OC)/2667/2400/2133 non-ECC, memori tanpa
buffer*

APU AMD 7" Seri Gen A mendukung DDR4 2400/2133 ECC &

non-ECC, memori tanpa buffer*

* Untuk CPU Seri Ryzen (Raven Ridge), ECC hanya didukung den-
gan CPU PRO.
* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk infor-
masi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
* Lihat halaman 22 untuk dukungan frekuensi maksimum DDR4
UDIMM.

¢ Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB

¢ 15p Bidang Kontak berwarna Emas di Slot DIMM

CPU Seri AMD Ryzen (Summit Ridge, dan Pinnacle Ridge)
¢ 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x16 mode)*
e 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:x4 mode)
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Grafis

Audio

LAN

APU AMD 7" Seri A
¢ 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x8 mode)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:x4 mode)
CPU Seri AMD Ryzen (Raven Ridge)
¢ 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE2:x8 mode)*
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x16 (PCIE3:x4 mode)

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
¢ 1 x Slot PCI Express 2.0 x1
e Mendukung AMD Quad CrossFireX"" dan CrossFireX"™

e Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri Ryzen*
e Grafis AMD Radeon™ Seri R terpadu dalam APU seri A*
* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU

e DirectX 12, Pixel Shader 5.0

e Maksimum memori bersama 2GB

e Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DVI-D, dan HDMI

¢ Mendukung Tiga Monitor

¢ Mendukung HDMI dengan resolusi maksimum hingga 4K x 2K
(4096x2160) @ 24Hz/(3840x2160) @ 30Hz

¢ Mendukung DVI-D dengan resolusi maksimum hingga
1920x1200 @ 60Hz

¢ Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 2048x1536
@ 60Hz

¢ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc), xvYCC,
dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI (memerlukan
monitor yang kompatibel dengan HDMI)

¢ Mendukung HDCP dengan port DVI-D dan HDMI

¢ Mendukung pemutaran 1080p Blu-ray (BD) Full HD dengan port
DVI-D dan HDMI

¢ Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek ALC892
Audio Codec)

* Untuk mengkonfigurasi Audio HD 7.1 CH, modul audio panel
depan HD harus digunakan dan fitur audio multisaluran harus
diaktifkan melalui driver audio.

¢ Mendukung Audio Blu-ray Premium

¢ Mendukung Perlindungan Lonjakan Arus

¢ ELNA Audio Caps

e x1 PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
e Realtek RTL8111GR
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1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

Konektor

¢ Mendukung Wake-On-LAN

¢ Mendukung Perlindungan Petir/ESD

¢ Mendukung Deteksi Kabel LAN

¢ Mendukung Ethernet Hemat Energi 802.3az
¢ Mendukung PXE

¢ 1xPort Mouse PS/2

¢ 1x Port Keyboard PS/2

¢ 1x Port D-Sub

e 1xPort DVI-D

e 1xPort HDMI

e 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan ESD)

e 1xPort USB 3.1 Genl Tipe C (Mendukung Perlindungan ESD)

e 4 xPort USB 3.1 Genl (Mendukung Perlindungan ESD)

e 1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

¢ Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

¢ 4 Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0, RAID 1,
dan RAID 10), NCQ, AHCI dan Hot Plug*

* Lajur berbagi M2_2 dan SATA3_3. Jika salah satunya sedang
digunakan, maka yang lainnya akan dinonaktifkan.

e 1x Ultra M.2 Soket (M2_1), mendukung modul tipe
2242/2260/2280 M.2 PCI Express hingga Generasi ke-3 x4 (32
Gb/s) (dengan Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge)
atau Generasi ke-3 x2 (16 Gb/s) (dengan APU Seri A )**

e 1xM.2 Soket (M2_2), mendukung modul tipe
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s

** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

¢ 1x Header Port COM

¢ 1 x Header TPM

¢ 1 Header LED Daya dan Speaker

¢ 1x Header LED RGB
* Mendukung LED Strip hingga 12V/3A, 36W

¢ 1 x Kipas Header LED AMD
* Kipas Header LED AMD mendukung LED strip dengan
pemuatan maksimal 3A (36W) dan panjang hingga 2,5M.
¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)

173



174

Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0s

Sertifikasi

* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

2 x Konektor kipas chassis (1 x 4-pin, 1 x 3-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)

* CHA_FAN1 dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau 4-pin

sedang digunakan.

1 x Konektor Daya ATX 24 pin

1 x Konektor Daya 8 pin 12V

1 x Konektor Audio Panel Depan

1 x Kipas USB Header AMD LED

2 x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan ESD (Perlindungan ASRock Full Spike))

1 x Header USB 3.1 Genl (Mendukung 2 port USB 3.1 Genl)
(Mendukung Perlindungan ESD (Perlindungan ASRock Full
Spike))

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
Mendukung “Plug and Play”

ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
Mendukung jumperfree

Dukungan SMBIOS 2.3

Multipengatur Voltase DRAM

Sensor suhu CPU/Sasis

Takometer Kipas CPU/Sasis

Kipas Hening CPU/Sasis

Kontrol multikecepatan Kipas CPU/Sasis
Pemantauan voltase: +12V, +5V, +3,3V, Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
Siap untuk ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk siap ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan

A pengaturan pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan
alat bantu overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas
sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko

dan biaya apapun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas

kemungkinan kerusakan karena overclocking.



Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

US.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

C

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo: 1 1.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product

Product Name : Motherboard
Model Number : X370M Pro4
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: k{ﬂ"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:

Motherboard

(Product Name)
X370M Pro4 / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

O EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

O LVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 60950-1 : 2011+ A2: 2013 0 EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:
(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
June 22, 2018
(Date)

P/N: 15G062104000AK V1.0
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